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Huomautukset, varoitukset ja vaarat

®| HUOMAUTUS: HUOMAUTUKSET ovat tarkeita tietoja, joiden avulla voit kdyttaa tuotetta entistd paremmin.

: VAROITUKSET kertovat tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai joissa tietoja voidaan menettaa.
Niissa kerrotaan myos, miten nama tilanteet voidaan valttaa.

VAARA: VAARAILMOITUKSET kertovat tilanteista, joihin saattaa liittya omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai
kuoleman vaara.

A

© 2020 Dell Inc. tai sen tytaryritykset. Kaikki oikeudet pidatetaan. Dell, EMC ja muut tavaramerkit ovat Dell Inc:in tai sen
tytaryritysten tavaramerkkeja. Muut tavaramerkit voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja.

May 2020
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Tietokoneen kasittely

Turvallisuusohjeet

Noudata seuraavia turvaohjeita suojataksesi tietokoneen mahdollisilta vaurioilta ja taataksesi turvallisuutesi. Ellei toisin ilmoiteta, kussakin
taman asiakirjan menetelméssa oletetaan seuraavien pitédvan paikkansa:

Lue lisatiedot tietokoneen mukana toimitetuista turvaohjeista.
Osa voidaan vaihtaa tai — jos se on ostettu erikseen — asentaa suorittamalla poistotoimet kdanteisessa jarjestyksessa.

@ HUOMAUTUS: Irrota kaikki virtaldhteet ennen tietokoneen suojusten tai paneelien avaamista. Kun olet lopettanut
tietokoneen sisdosien kasittelemisen, asenna kaikki suojukset, paneelit ja ruuvit paikoilleen ennen tietokoneen
kytkemista pistorasiaan.

A VAARA: Ennen kuin teet mitaan toimia tietokoneen sisilla, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisda
turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla.

: Monet korjaustoimista saa tehda vain sertifioitu huoltohenkil6. Voit tehda vain vianmaaritysta ja sellaisia
yksinkertaisia korjaustoimia, joihin sinulla tuoteoppaiden mukaan on lupa tai joihin saat opastusta verkon tai puhelimen
vilityksella huollosta tai tekniselta tuelta. Takuu ei kata huoltotditd, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama
huoltoliike. Lue tuotteen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata niita.

: Maadoita itsesi kdayttamalla maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla ajoittain tietokoneen takaosassa olevaa
maalaamatonta metallipintaa ja tietokoneen takaosassa sijaitsevaa liitinta.

: Kisittele osia ja kortteja varoen. Ali kosketa kortin osia tai kontakteja. Pitele korttia sen reunoista tai
metallisista kiinnikkeista. Pitele osaa, kuten suoritinta, sen reunoista, ei sen nastoista.

: Kun irrotat johdon, veda liittimesta tai vetokielekkeest4, ei johdosta itsestaidn. Joidenkin johtojen liittimissa
on lukituskieleke; jos irrotat téllaista johtoa, paina lukituskieleketta ennen johdon irrottamista. Kun vedat liittimet
erilleen, pida ne oikeassa asennossa, jotta tapit eivat vioitu. Lisdksi, ennen kuin kiinnitat johdon, tarkista ettd molemmat
liitdnnat ovat oikeassa asennossa suhteessa toisiinsa.

®| HUOMAUTUS: Tietokoneen ja joidenkin komponenttien véri saattaa poiketa tassa asiakirjassa esitetyista.

Tietokoneen sammuttaminen

sammuttaminen — Windows

: Voit valttaa tietojen menettamisen tallentamalla ja sulkemalla kaikki avoimet tiedostot ja poistumalla
avoimista ohjelmista, ennen kuin sammutat tietokoneen .

1. Napsauta tai napauta E

|
2. Napsauta tai napauta O ja napsauta tai napauta sitten Sammuta.

HUOMAUTUS: Tarkista, etta tietokone ja kaikki siihen kytketyt laitteet on sammutettu. Jos tietokone ja siihen
kytketyt laitteet eivdat sammuneet automaattisesti kdyttojarjestelman sammuessa, sammuta ne painamalla
virtapainiketta noin 6 sekuntia.

Tietokoneen kasittely 5


https://www.dell.com/learn/regulatory-compliance

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen

Voit vélttaa tietokoneen vahingoittumisen, kun suoritat seuraavat toimet ennen kuin avaat tietokoneen kannen.
Ryhdy turvatoimenpiteisiin.

Varmista, etta tydtaso on tasainen ja puhdas, jotta tietokoneen kuori ei naarmuunnu.

Sammuta tietokone.

F NN

Irrota kaikki verkkokaapelit tietokoneesta.

: Irrota verkkokaapeli irrottamalla ensin kaapeli tietokoneesta ja irrota sitten kaapeli verkkolaitteesta.

o

Irrota tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet séhkdpistorasiasta.
6. Maadoita emolevy pitamalla virtapainike alhaalla, kun jarjestelmasté on katkaistu virta.

)

HUOMAUTUS: Maadoita itsesi kdayttamalla maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla ajoittain tietokoneen takaosassa
olevaa maalaamatonta metallipintaa ja tietokoneen takaosassa sijaitsevaa liitinta.

Tietokoneen kasittelemisen jalkeen

Kun olet asentanut minka tahansa osan, varmista, etta voit liittda ulkoiset laitteet, kortit ja kaapelit ennen tietokoneen kdynnistamista.
1. Kytke tarvittaessa puhelin- tai verkkokaapelit tietokoneeseen.
: Kytke verkkokaapeli ensin verkkolaitteeseen ja sitten tietokoneeseen.

2. Kytke tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet verkkovirtaan.
3. Kaynnista tietokone.
4. Varmista tarvittaessa tietokoneen toiminta vianmaaritystydkalun avulla.

6 Tietokoneen kasittely



Nakyma edesta

N o=

Virtapainike ja virran valo
Muistikortinlukija (lisévaruste)
Kuulokeportti

USB 2.0 -portti

OptiPlex 5055

Kotelo yleisesti

Kiintolevyn toimintavalo

Optinen asema (valinnainen)

USB 2.0 -portti jossa PowerShare
USB 3.1 Gen1 -portti

e

Kotelo yleisesti 7



Kotelo takaa

Linjaldhtéportti

PS/2-nappéimistdportti

USB 2.0 -portti (tukee Smart Power On -toimintoa)
Virtaliitdnta

Riippulukkorengas

. Verkkoportti
. Vapautussalpa

Kotelo yleisesti

2. Sarjaportti

4. USB 3.1 Gen1 -portti

6. Laajennuskorttipaikat

8. Virtaldhteen diagnostiikkamerkkivalo
10. Kensington-suojakaapelin paikka

12. PS/2-hiiriportti

14. Kaapelinsuojuksen lukituspaikka



Téassa kappaleessa kdydaan lapi varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon ennen jérjestelmien purkamista. Se sisaltda myos tarkat

Kenttahuoltotiedot

purku- ja kokoamisohjeet seka aiheeseen liittyvia tietoja, kuten ruuviluettelon ja tarvittavat tyodkalut.

Aiheet:

Ruuvikokoluettelo
Suositellut tyokalut
Tarkeat ilmoitukset
Tietokoneen kasittely

Purkaminen ja kokoaminen

Ruuvikokoluettelo

Taulukko 1. OptiPlex 5055

Komponentti Mihin kiinnitetty Ruuvityyppi Maara Kuva
Emolevy Jarjestelméan kotelo #6.32X1.4 8 %
Virtalahde 3

SD-korttimoduuli Jérjestelman kotelo #6.32x3.6L 1 i

Suositellut tyokalut

Taman asiakirjan menetelmat edellyttavéat seuraavia tydkaluja:

Pieni tasap&inen ruuviavain

Phillips #1 -ruuviavain
Pieni muovipuikko

Tarkeat ilmoitukset

Tarkeimmat purkamisohjeet ja térkeét vaihto-ohjeet annetaan sen varmistamiseksi, etta kenttateknikot ottavat tiedot huomioon ennen
komponenttien irrottamista tai vaihtamista.

Trusted Platform Module (TPM)

Trusted Platform Module (TPM) on erillinen salaussuoritin, joka on suunniteltu laitteiston suojaamiseen. Se integroi salausavaimet laitteisiin.

Ohjelmisto voi kayttéaa Trusted Platform Modulea laitteiston laitteiden todentamiseen. Koska jokaiseen TPM-siruun on sydtetty yksildllinen
ja salainen RSA-avain valmistuksen aikana, sirua voidaan kayttaa alustan todennukseen.
@ HUOMAUTUS: Trusted Platform Module (TPM) on osa emolevya. Jos emolevy vaihdetaan, salaus on keskeytettava

kayttojarjestelmassa ja otettava kdyttoon uudelleen uuden emolevyn BIOSissa ennen kuin salausta jatketaan.

: Jos emolevy yritetaan vaihtaa ilman salauksen keskeyttamista ennen vaihtoa, kdyttojarjestelma vioittuu ja
tuloksena voi olla tilanne, jossa jarjestelma ei kdaynnisty.

Kenttahuoltotiedot
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Kiinan TPM-asennus

Helmikuun 2017 alusta lahtien uusissa Win 10 -kayttojarjestelmalla toimitetuissa jéarjestelmissa on uusi Kiinan TPM:n muoto, kun jarjestelma
toimitetaan Kiinan alueelle. Kiinan TPM parantaa ja lisda suojausta. TPM-tilan tarkastaminen BIOS-asetuksissa

Kayttaja voi tarkastaa TPM-version BIOSin Suojaus -asetuksesta. Katso alla oleva kuva:

[ TPM 2.0 Security
TPM On Clear
| [C] PP1 Bypass for Enable Commands [] Attestation Enable
_ ("] PPI Bypass for Disable Commands [F] key Storage Enable
I PPI Bypass for Clear Command [¥] sHA-256
© Disabled
@ Enabled
=)
TPM On: i
This option lets you control whether the Trusted Platform Module (TPM) is visible to the operating system. I
. |NOTE: Disabling this option does not change any settings you have made to the TPM. nor does it delete or |
change any information or keys you may have stored in the TPM. Changes to this setting take effect ] |
~ |immediately. ‘ ‘
i Clear : c |
[ This setting clears the TPM owner information. and the TPM is I |
; i
- |pP1 Bypass for Enable Commands : |
. | This option controls the TPM Physical Presence Interface (PPI). When enabled. this setting will allows the ©S |
l to skip BIOS PPI user prompts when issuing TPM PPI enable and activate commands (# 1.3.6,.8.10). See TCG
| PPI specification for more details. Changes to this setting take effect immediately.
: PPI Bypass for Disable Commands : |
This option controls the TPM Physical Presence Interface (PPI1). When enabled. this setting will allow the OS |
I to skip BIOS PPI user prompts when issuing TPM PPI Disable and Deactivate commands (# 2.4.7.9.11). See |
TCG PPI specification for more details. Changes to this setting take effect immediately. l

Emolevyn kokoonpano

@l HUOMAUTUS: Noudata emolevyn vaihtamisen jalkeen naita ohjeita tarkasti, jotta uusi emolevy maaritetaan oikein

1. Siirry kerran suoritettavaan kéynnistysvalikkoon painamalla F12 ja valitse BIOS-asetukset.

10 Kenttahuoltotiedot



EEF

[i= POST Behavior

a Virtualization

) Advanced

Load
defaults

"
agd

2. Valitse Maintenance (Huolto) -valilehti.

General

System Configuration [
Video

Security 3
Service Tag

Secure Boot

Performance

NICRPEO N

BIOS Recovery
Maintenance

P i1oric .

=T
= Systen

ﬂ

defaults

% Load Apply Exit BIOS ;‘;}
3. Napsauta palvelutunnusta.

4. Anna palvelutunnus ja paina Enterié.

@l HUOMAUTUS: Kun poistut asetuksista ja tallennat muutokset, et voi enad muuttaa palvelutunnusta.

Kenttahuoltotiedot 1"



o st the i U e e bt arc s e <

5. Tallenna muutokset valitsemalla Yes (Kyll&).

Change Service Tag

- IMPORTANT: Once you et setup and

Are you Sure you want 1o save this Senvice Tag?

6. Varmista laitteen palvelutunnus valitsemalla Maintenance (Huolto).

12 Kenttdhuoltotiedot



: Teknikoiden on annettava oikea palvelutunnus ja maaritykset ensimmaisella ja ainoalla yrityksella. Jos
palvelutunnus tai maéaritykset annetaan vaarin, toinen emolevy on lahetettava ja vaihdettava.

Tietojen pyyhintaasetuksen ottaminen kayttoon BIOSissa

Kun emolevy on vaihdettu ja palvelutunnus on méaéritetty, jarjestelma kaynnistyy uudelleen. Jos teknikko siirtyy BIOSiin téssé vaiheessa,
tietojen pyyhintévaihtoehto ei ole kaytettavissa. Ota tietojen pyyhinta kéyttdédn sammuttamalla jarjestelma ja kdynnistamalla se sitten
uudelleen (kylmakaynnistys). Tietojen pyyhintdvaihtoehto on nyt kaytettavissa.

Emolevyn hyppyjohtimen asetus

Emolevyn huoltohyppyjohtimen on oltava asennossa PW_CLR, jotta laite toimii normaalisti. Hyppyjohdin on asennossa PW_CLR
tuotannon ja huollon emolevyssa oletusarvoisesti. Toistuvan uudelleenkdynnistymisen ongelma ilmenee, jos teknikko tai asiakas ei ole
asettanut hyppyjohdinta takaisin asentoon PW_CLR CMOS:n nollaamisen jélkeen.

Taulukko 2. Emolevyn hyppyjohtimen tiedot
SERVICE_MODE 1-2 Kytketty: Ei kaytossa
1-2 Auki: Oletus
CMOS_CLR 3-4 Kytketty: CMOS:n tyhjennys
3-4 Auki: Oletus
PW_CLR 5-6 Kytketty: Oletus

5-6 Auki: Salasana: nollaus

Kenttahuoltotiedot
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LED-virhekoodi nappipariston vaihtamisen jalkeen

Jarjestelmé ei kdynnisty nappipariston vaihtamisen jalkeen ja LED vilkkuu 2-2 oranssina. Téma on tiedossa, kun |I/O-paapiiri nollataan
oletusasetuksiin. Pida virtapainiketta painettuna, kunnes jarjestelma kaynnistyy.

Tietokoneen kasittely

Turvallisuusohjeet

Noudata seuraavia turvaohjeita suojataksesi tietokoneen mahdollisilta vaurioilta ja taataksesi turvallisuutesi. Ellei toisin ilmoiteta, kussakin
taman asiakirjan menetelméssa oletetaan seuraavien pitédvan paikkansa:

Lue lisatiedot tietokoneen mukana toimitetuista turvaohjeista.
Osa voidaan vaihtaa tai — jos se on ostettu erikseen — asentaa suorittamalla poistotoimet kaanteisessa jarjestyksessa.
@ HUOMAUTUS: Irrota kaikki virtaldhteet ennen tietokoneen suojusten tai paneelien avaamista. Kun olet lopettanut
tietokoneen sisdosien kasittelemisen, asenna kaikki suojukset, paneelit ja ruuvit paikoilleen ennen tietokoneen
kytkemista pistorasiaan.

A VAARA: Ennen kuin teet mitain toimia tietokoneen sisilla, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisda
turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla.

: Monet korjaustoimista saa tehda vain sertifioitu huoltohenkilo. Voit tehda vain vianmaaritysta ja sellaisia
vksinkertaisia korjaustoimia, joihin sinulla tuoteoppaiden mukaan on lupa tai joihin saat opastusta verkon tai puhelimen
vélitykselld huollosta tai tekniselta tuelta. Takuu ei kata huoltotdéitd, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama
huoltoliike. Lue tuotteen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata niita.

: Maadoita itsesi kdayttamalla maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla ajoittain tietokoneen takaosassa olevaa
maalaamatonta metallipintaa ja tietokoneen takaosassa sijaitsevaa liitinta.

: Kisittele osia ja kortteja varoen. Ala kosketa kortin osia tai kontakteja. Pitele korttia sen reunoista tai
metallisista kiinnikkeista. Pitele osaa, kuten suoritinta, sen reunoista, ei sen nastoista.

: Kun irrotat johdon, veda liittimesta tai vetokielekkeestd, ei johdosta itsestadaan. Joidenkin johtojen liittimissa
on lukituskieleke; jos irrotat téllaista johtoa, paina lukituskieleketta ennen johdon irrottamista. Kun vedat liittimet
erilleen, pida ne oikeassa asennossa, jotta tapit eivat vioitu. Lisaksi, ennen kuin kiinnitat johdon, tarkista ettd molemmat
liitannat ovat oikeassa asennossa suhteessa toisiinsa.

®| HUOMAUTUS: Tietokoneen ja joidenkin komponenttien vari saattaa poiketa tassa asiakirjassa esitetyista.

Tietokoneen sammuttaminen

sammuttaminen - Windows

: Voit valttaa tietojen menettamisen tallentamalla ja sulkemalla kaikki avoimet tiedostot ja poistumalla
avoimista ohjelmista, ennen kuin sammutat tietokoneen .

1. Napsauta tai napauta E

|
2. Napsauta tai napauta O ja napsauta tai napauta sitten Sammuta.

HUOMAUTUS: Tarkista, etta tietokone ja kaikki siihen kytketyt laitteet on sammutettu. Jos tietokone ja siihen
kytketyt laitteet eivat sammuneet automaattisesti kayttojarjestelman sammuessa, sammuta ne painamalla
virtapainiketta noin 6 sekuntia.
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Ennen kuin avaat tietokoneen kannen

Voit vélttaa tietokoneen vahingoittumisen, kun suoritat seuraavat toimet ennen kuin avaat tietokoneen kannen.
Ryhdy turvatoimenpiteisiin.

Varmista, etta tydtaso on tasainen ja puhdas, jotta tietokoneen kuori ei naarmuunnu.

Sammuta tietokone.

AN o2

Irrota kaikki verkkokaapelit tietokoneesta.

: Irrota verkkokaapeli irrottamalla ensin kaapeli tietokoneesta ja irrota sitten kaapeli verkkolaitteesta.

o

Irrota tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet sdhkdpistorasiasta.
6. Maadoita emolevy pitamalla virtapainike alhaalla, kun jarjestelmasté on katkaistu virta.

@ HUOMAUTUS: Maadoita itsesi kdayttamalla maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla ajoittain tietokoneen takaosassa
olevaa maalaamatonta metallipintaa ja tietokoneen takaosassa sijaitsevaa liitinta.

Tietokoneen kasittelemisen jalkeen

Kun olet asentanut minka tahansa osan, varmista, etta voit littda ulkoiset laitteet, kortit ja kaapelit ennen tietokoneen kdynnistdmista.

1. Kytke tarvittaessa puhelin- tai verkkokaapelit tietokoneeseen.
: Kytke verkkokaapeli ensin verkkolaitteeseen ja sitten tietokoneeseen.

2. Kytke tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet verkkovirtaan.
3. Kaynnista tietokone.
4. Varmista tarvittaessa tietokoneen toiminta vianmaaritystydkalun avulla.

Turvavarotoimenpiteet

Turvavarotoimenpiteiden kappaleessa yksildidaan ensisijaiset vaiheet, jotka on kaytava l8pi ennen purkamisen aloittamista ohjeiden
mukaisesti.

Ota huomioon seuraavat turvavarotoimenpiteet ennen kuin teet asennus- tai korjaustoimia, joihin liittyy jérjestelman purkamista tai
kokoamista:

Sammuta jarjestelma ja kaikki siihen litetyt oheislaitteet.
Irrota jarjestelma ja kaikki siihen liitetyt oheislaitteet verkkovirrasta.
Irrota kaikki verkko-, puhelin- ja viestintakaapelit jarjestelmasta.

Kayté sahkdstaattisten purkausten aiheuttamien vikojen valttamiseksi aina ESD-kenttahuoltosarjaa, kun késittelet minka tahansa
poytékoneen sisdosia.

Aseta irrottamasi jarjestelméan osat maadoitusalustalle.
Kayta kenkia, joissa on sahkda johtamattomat kumipohjat, jotta séhkdiskun vaara on mahdollisimman pieni.

Valmiustilan virtalahteet

Dell-tuotteet, joissa on valmiustila, on irrotettava virtaldhteestéd ennen kotelon avaamista. Valmiustilaa kayttavat jarjestelmét kayttavat
virtaa my6s sammutettuna. TAman ansiosta jarjestelman voi etédkdynnistda (Wake on LAN) ja asettaa lepotilaan, ja liséksi voidaan kayttaa
muitakin edistyneitd virrankulutuksen hallintaominaisuuksia.

Irrota verkkovirtajohto ja paina sen jélkeen virtapainiketta 15 sekunnin ajan, jotta pdytakoneen emolevylld mahdollisesti oleva jadnndsvirta
purkautuu.

Yhteenliitos

Yhteenliitoksessa vahintaan kaksi maadoitinta kytketdan samaan sdhkdpotentiaaliin. Se tehdaan kayttamalla ESD-kenttéhuoltosarjaa.
Varmista liitosjohtoa kytkettéesss, ettd se kytketdan paljaaseen metalliin. Sité ei saa koskaan kytked maalattuun pintaan tai muuhun kuin
metallipintaan. Maadoitusrannekkeen tulee olla kiinni kunnolla iholla. Muista my&s poistaa kaikki korut, kuten kellot, ranneketjut ja
sormukset, ennen kuin liitat itsesi ja laitteiston yhteen.
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Suojautuminen sahkostaattisilta purkauksilta (ESD)

Suojautuminen séhkostaattisilta purkauksilta on erittéin tarkeéa kasiteltdessa sadhkdkomponentteja ja varsinkin erittéin herkkia
komponentteja, kuten laajennuskortteja, suorittimia, DIMM-muistimoduuleita ja emolevyjé. Erittéin pienetkin purkaukset voivat vahingoittaa
piirejd monin tavoin, joiden seurauksia ei valttamattd huomaa. N&itd voivat olla esimerkiksi satunnaisesti ilmenevat ongelmat tai tuotteen
lyhentynyt kayttoika. Kun teollisuudessa keskitytdan energiavaatimusten pienentédmiseen ja yha pienempiin kokoihin, suojautuminen
séhkdstaattisilta purkauksilta tulee entistakin tarkedmmaksi.

Koska Dellin tuotteissa kaytetyt puolijohteet ovat yha tiheampia, herkkyys staattisille vaurioille on nyt suurempaa kuin aiemmissa Dell-
tuotteissa. Tasta syysta jotkin aiemmin hyvaksytyt osien kasittelytavat eivat enaa pade.

Sahkdstaattisten purkausten kaksi tunnettua tyyppié ovat katastrofaaliset ja satunnaisesti ilmenevét viat.

Katastrofaaliset viat — naitd on noin 20 prosenttia séhkdstaattisiin purkauksiin liittyvista vioista. Vaurion vuoksi laitteen toiminta
loppuu valittémasti. Katastrofaalinen vika voi tapahtua esimerkiksi, kun DIMM-muistimoduuli saa staattisen iskun ja antaa No POST/No
Video -virheen seka viallisesta muistista johtuvan aanimerkin.

Satunnaisesti ilmenevit viat — naitd on noin 80 prosenttia sahkdstaattisiin purkauksiin liittyvista vioista. Satunnaisesti imenevien
vikojen suuri maara tarkoittaa, ettd vikaa ei useimmiten huomata heti sen syntyessa. DIMM-muisti saa staattisen iskun, mutta seuranta
vain heikkenee eiké valittdmasti aiheuta vikaan liittyvig, ulospéin nakyvia oireita. Heikentyneen muistijalien seurausten iimenemiseen voi
menn& viikkoja tai kuukausia. Silla valin se voi aiheuttaa muistin eheyden heikkenemist4, satunnaisia muistivirheita jne.

Satunnaisesti ilmeneva vika (kutsutaan myos piilevéaksi tai "walking wounded" -viaksi) on vikatyyppi, jota on vaikeampi havaita ja jolle on
vaikeampi tehda vianmaaritys.

Esté sdhkostaattisista purkauksista aiheutuvat viat seuraavasti:

Kayta asianmukaisesti maadoitettua séhkdstaattisilta purkauksilta suojaavaa rannenauhaa. Langattomien antistaattisten nauhojen
kaytto ei endé ole sallittua, silla ne eivat anna riittédvaa suojaa. Kotelon koskettaminen ennen osien késittely ei takaa riittdvaa suojausta
séhkdstaattisilta purkauksilta niiden osien osalta, jotka ovat naille purkauksille erityisen herkkia.

Kasittele kaikkia sahkdstaattisesti herkkia osia staattiselta sahkolta suojatulla alueella. Jos mahdollista, kayta antistaattisia lattia-alustoja
ja tyopdydan alustoja.

Kun purat komponentin pakkauslaatikosta, 8l& poista sité antistaattisesta pakkauksesta ennen kuin olet valmis asentamaan sen.
Varmista ennen antistaattisen pakkauksen purkamista, etté olet poistanut staattisen sdhkon kehostasi.

Ennen kuin kuljetat séhkostaattisesti herkkaa osaa, pane se ensin antistaattiseen rasiaan tai pakkaukseen.

ESD-kenttahuoltosarja

Valvontalaitteeton kenttahuoltosarja on yleisimmin kaytetty huoltosarja. Jokainen kenttdhuoltosarja koostuu kolmesta osasta, jotka ovat
antistaattinen matto, ranneke ja maadoitusjohto.

ESD-kenttahuoltosarjan osat

ESD-kenttahuoltosarjan osat ovat:

Antistaattinen matto — Antistaattinen matto on maadoittava, ja sen péélle voidaan asettaa osia huollon aikana. Kun kaytat
antistaattista mattoa, rannekkeen tulee olla kunnolla kiinni ja maadoitusjohdon tulee olla kiinnitettyna mattoon ja kasiteltavan
jarjestelman mihin tahansa paljaaseen metallipintaan. Kun matto on otettu kayttdéon asianmukaisesti, varaosat voidaan poistaa ESD-
pussista ja asettaa suoraan matolle. Staattiselle sahkolle herkat esineet ovat turvassa sahkodpurkauksilta, kun ne ovat k&dessasi,
antistaattisella matolla, jarjestelméassa tai pussissa.

Ranneke ja liitdntdjohto — Jos ESD-mattoa ei tarvita, ranneke ja maadoitusjohto voidaan kiinnittéda ranteeseesi ja jarjestelman
paljaaseen metallipintaan. Ne voidaan kiinnittdad myds antistaattiseen mattoon matolle asetettujen laitteiden suojaamiseksi. Rannekkeen
ja maadoitusjohdon kosketusta ihoosi, ESD-mattoon ja laitteistoon kutsutaan maadoitukseksi. Kayta ainoastaan sellaisia
kenttahuoltosarjoja, joihin sisaltyy ranneke, matto ja maadoitusjohto. Al4 kayta johdottomia rannekkeita. Huomaa, ettd rannekkeen johto
voi kulua ja vahingoittua kdytdssa. Se on testattava sdanndllisesti maadoitusranneketesterilld tahattomien ESD-vaurioiden
valttdmiseksi. Suosittelemme testaamaan rannekkeen ja maadoitusjohdon vahintdan kerran viikossa.

ESD-ranneketesteri — Maadoitusrannekkeen johto voi vaurioitua ajan myoté. Valvontalaitteetonta sarjaa kaytettaessa on
suositeltavaa testata maadoitusranneke ennen jokaista huoltokayntia tai vahintééan kerran viikossa. Téma on helpointa tehda
ranneketesterilld. Jos kéytdssasi ei ole omaa ranneketesterid, kysy, onko aluetoimistollasi sellainen. Aseta ranneke ranteesi ympérille,
kytke maadoitusjohto testeriin ja suorita testaus painamalla testerin painiketta. Vihred merkkivalo kertoo testin l&paisysté. Jos testi
epadonnistuu, punainen merkkivalo syttyy ja testeri paastaa aanimerkin.

Eristavat elementit — Pida staattiselle sahkolle herkat laitteet, kuten muoviset jadhdytyselementtien kotelot, erilldan eristeina
toimivista siséisista osista, joissa voi

Tyoymparistd — Arvioi asiakkaan toimipiste ymparistdnd ennen ESD-kenttahuoltosarjan kayttdéonottoa. Sarjan kdyttédnotto
esimerkiksi palvelimen huoltoon poikkeaa pdyta- tai kannettavaan tietokoneen huoltoympaéristosta. Palvelimet on useimmiten asennettu
konesalin kehikkoon, kun taas pdyta- ja kannettavat tietokoneet ovat tavallisesti toimistojen tai toimistokoppien poydilld. Varmista, etté
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tyotila on avoin ja tasainen ja etté silla ei ole ylimaaraista tavaraa. Tydtilassa on oltava tarpeeksi tilaa ESD-sarjalle ja lisatilaa korjattavalle
jarjestelmalle. Tyotilassa ei saa olla eristeitd, jotka voivat aiheuttaa staattisen sahkdn purkauksen. Tyétilassa olevat eristeet, kuten
styrox ja muut muovit, on siirrettava vahintédan 30 senttimetrin (12 tuuman) etaisyydelle herkista osista ennen laitteistokomponenttien
kasittelya.

ESD-pakkaukset — Kaikki staattiselle séhkolle herkat laitteet on toimitettava ja vastaanotettava antistaattisessa pakkauksessa.
Suosittelemme kayttdmaan metallisia, staattiselta sdhkolté suojattuja pusseja. Palauta vahingoittunut osa aina samassa ESD-pussissa ja
-pakkauksessa, jossa uusi osa toimitettiin. Taita ESD-pussi ja teippaa se kiinni. Kéytéd samaa vaahtomuovista pakkausmateriaalia ja
laatikkoa, jossa uusi osa toimitettiin. ESD-herkat laitteet saa poistaa pakkauksesta ainoastaan ESD-suojatulla tydtasolla. Al aseta osia
ESD-pussin paalle, silld ainoastaan pussin sisdpuoli on suojattu. Pida osat kadessasi, ESD-matolla, jarjestelmalla tai antistaattisessa
pussissa.

Herkkien komponenttien kuljetus — Varaosat, Dellille palautettavat osat ja muut ESD-herk&t komponentit on suljettava
antistaattisiin pusseihin kuljetuksen ajaksi.

ESD-suojauksen yhteenveto

Suosittelemme, etta kaikki kenttédhuoltoteknikot kdyttavat perinteistd, johdollista maadoitusjohtoa ja antistaattista suojamattoa aina
huoltaessaan Dell-tuotteita. Lisaksi on 8drimmaisen térkedd, etté teknikot pitévat herkét osat erillaan kaikista eristavista osista huollon
aikana ja etté herkat komponentit sulietaan antistaattisiin pusseihin kulietuksen ajaksi.

Herkkien komponenttien kuljettaminen

Kun varaosien tai Dellille palautettavien osien kaltaisia staattiselle séhkolle herkkid komponentteja kuljetetaan, ne taytyy asettaa staattista
sé&hkoa estaviin pusseihin turvallisuuden varmistamiseksi.

Nostolaitteet

Noudata seuraavia ohjeita, kun raskaita laitteita nostetaan:

S IFNESERIES

: Ald nosta mitaan yli 50 paunaa painavaa. Hanki apua tai kdytd mekaanista nostolaitetta.

Varmista tasapainoinen asento. Pida jalkaterat toisistaan erilladn vakalla alustalla siten, etta varpaat osoittavat ulospain.
Pida vatsalihakset tiukkoina. Ne tukevat selkdrankaasi nostamisen aikana, joten rasitus vahenee.

Nosta jaloilla, &l selalla.

Pida taakka l&helld vartaloasi. Mité lahempéna selkarankaasi se on, sitd vahemman nosto kuormittaa selkaasi.

Kun nostat taakka tai lasket sen alas, pidé selké suorassa. Ala tee taakasta raskaampaa kehosi painon avulla. Valta kdantamasta
vartaloasi tai selkaasi.

Kun lasket taakan alas, tee samat toimet k&anteisessa jarjestyksessa.

Purkaminen ja kokoaminen

Sivukansi

Sivukannen irrottaminen

Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
Sivukannen irrottaminen:

a) Tyonna salpaa (sinista kielekettd), jotta sivukansi irtoaa tietokoneesta [1].
b) Veda sivukantta tietokoneen takaosaa kohti [2].
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3. Nosta sivukantta irrottaaksesi sen tietokoneesta.
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Sivukannen asentaminen

1. Aseta sivukansi tietokoneen paélle ja tydnna sitd eteenpdin siten, ettd se napsahtaa paikoilleen.
2. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Etukehys

Etukehyksen irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. lrrota sivukansi.
3. Etukehyksen irrottaminen:

a) Nosta kielekkeita ja vapauta etukehys kotelosta [1].

b) Paina etukehys irti kotelosta [2].

@ HUOMAUTUS: Varmista, etta myos kehyksen alareunassa olevat kielekkeet on vapautettu ennen kuin nostat

etukehysta.
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4. Nosta etukehys irti tietokoneesta.
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Etukehyksen asentaminen

Kohdista kehys siten, etté kielekkeet ovat oikeilla kohdilla rungon kehyksen pohjassa.
Paina kehysta, kunnes kiinnityskielekkeet napsahtavat paikoilleen.
Asenna sivukansi.

AoN 2

Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Etupaneelin luukku

Etupaneelin luukun avaaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. Irrota seuraavat:
a) Sivukansi
b) etukehys
: Etupaneelin luukku avautuu vain tietyn verran. Katso suurin sallittu avautuma etupaneelin luukkuun
painetusta kuvasta.
3. Avaa etupaneelin luukku vetamalla.
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Tallennuslaitteet

3,5 tuuman kiintolevykokoonpanon irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. Irrota seuraavat:

a) Sivukansi

b) etukehys
3. Kiintolevykokoonpanon irrottaminen:

a) lIrrota kiintolevyn kaapelit kiintolevyn liittimista.
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@ HUOMAUTUS:

Irrota johdot levyasemakotelon kiinnikkeista.
b) Avaa etupaneelin luukku.
c) Irrota HDD-taytekiinnike.
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d) Paina sinista kieleketté [1] ja veda kiintolevykokoonpano ulos tietokoneesta [
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HUOMAUTUS: Kielekkeessa voi olla 5,25 tuuman merkinté, koska samaan kiintolevypaikkaan voi asentaa myos
5,25 tuuman kiintolevyn.

3,5 tuuman kiintolevyn irrottaminen kiintolevyn kiinnikkeesta

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. Irrota seuraavat:
a) Sivukansi
b) etukehys
c) Kiintolevykokoonpano
3. Kiintolevyasemapidikkeen irrottaminen:
a) Veda kiintolevyasemapidikkeen yhta sivua irrottaaksesi pidikkeen nastat kiintolevyn lovista [1].
b) Nosta kiintolevy pois kiinnikkeestéaan [2].

Kenttahuoltotiedot
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3,5 tuuman kiintolevyn asentaminen kiintolevyasemapidikkeeseen

4.

Taivuta kiintolevyasemapidikkeen reunaa, jotta pidikkeen nastat kohdistuvat ja asettuvat kiintolevyyn.
Aseta kiintolevy kiinnikkeeseen siten, etté se napsahtaa paikalleen.
Asenna seuraavat:

a) Kiintolevykokoonpano
b) etukehys
c) Sivukansi

Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

3,5 tuuman kiintolevykokoonpanon asentaminen

N

5.

2,

1.
2,

26

Aseta kiintolevykokoonpano tietokoneen koloon siten, ettd se napsahtaa paikoilleen.
Asenna HDD-taytekiinnike.

Kytke SATA-kaapeli ja virtajohto kiintolevyn litdntdihin. Ohjaa kaapelit telineen mukaisesti.
Asenna seuraavat:

a) etukehys
b) Sivukansi

Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

5 tuuman kiintolevykokoonpanon irrottaminen

Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
Irrota seuraavat:

a) Sivukansi
b) etukehys

Avaa etupaneelin luukku.
Kiintolevykokoonpanon irrottaminen:

a) Irrota kiintolevyn datakaapeli ja virtajohto kiintolevyn litdnnoista [1].
b) Paina sinisia kielekkeitd molemmilta sivuilta [2] ja veda levykokoonpano ulos tietokoneesta [3].
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2,5 tuuman kiintolevyn irrottaminen kiintolevyasemapidikkeesta

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. Irrota seuraavat:
a) Sivukansi
b) etukehys
c) 2,5-tuumainen kiintolevykokoonpano.
3. Kiintolevyasemapidikkeen irrottaminen:
a) Veda kiintolevyasemapidikkeen yhta sivua irrottaaksesi pidikkeen nastat kiintolevyn lovista [1].
b) Nosta asema ulos levyasemapidikkeesta [2].
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2,5 tuuman kiintolevyn asentaminen kiintolevyasemapidikkeeseen

1. Taivuta kiintolevyasemapidikkeen reunaa, jotta pidikkeen nastat kohdistuvat ja asettuvat kiintolevyyn.
2. Aseta kiintolevy kiinnikkeeseen siten, ettd se napsahtaa paikalleen.
3. Asenna seuraavat:

a) 2,5-tuumainen kiintolevykokoonpano.
b) etukehys
c) Sivukansi

4. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

2,5 tuuman kiintolevykokoonpanon asentaminen

Aseta levykokoonpano tietokoneen koloon siten, ettéd se napsahtaa paikoilleen.
Sulje etupaneelin luukku.
Kytke SATA-kaapeli ja virtakaapeli kiintolevyn litantoihin.

N

Asenna seuraavat:
a) etukehys
b) Sivukansi

5. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Optinen asema

Optisen aseman irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. lrrota seuraavat:

a) Sivukansi
b) etukehys

3. Avaa etupaneelin luukku.
4. Optisen aseman irrottaminen:
a) lrrota datakaapeli ja virtajohto optisen aseman litdnndista [1].
@ HUOMAUTUS: Kaapelit on ehka irrotettava levyasemakotelon alla olevista kielekkeista, jotta kaapelit voidaan
irrottaa liittimista.
b) Sulie etupaneelin luukku [2].
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c) Paina sinista vapautuskieleketté [1] ja veda optinen asema ulos tietokoneesta [2].
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Optisen aseman asentaminen

Asenna optinen asema paikkaansa siten, etta se napsahtaa paikoilleen.
Avaa etupaneelin luukku.

Reititd datakaapeli ja virtajohto asemakotelon ali.

Kytke datakaapeli ja virtajohto optisen aseman liténtaihin.

Sulje etupaneelin luukku.

SIS BN NIFSUEN I

Asenna seuraavat:

a) etukehys
b) Sivukansi

7. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

M.2 PCle SSD

Valinnaisen M.2 PCle SSD:n irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. Irrota seuraavat:
a) Sivukansi
b) etukehys
3. Avaa etupaneelin luukku.
4. M.2 PCle SSD -levyn irrottaminen:

a) Veda sinisestd muovikielekkeest§, jolla M.2 PCle SSD kiinnittyy emolevyyn [1].
b) Vedad M.2 PCle SSD irti emolevyn litdnnasta [2].
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Valinnaisen M.2 PCle SSD:n asentaminen

AN e

Tyonna M.2 PCle SSD liitantaan.

Paina sinistd muovikieleketta, jotta M.2 PCle SSD kiinnittyy paikalleen.
Sulje etupaneelin luukku.

Asenna seuraavat:

a) etukehys
b) Sivukansi

Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

SD-kortti

SD-kortinlukijan irrottaminen

1.

2.

Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
Irrota seuraavat:

a) Sivukansi

b) etukehys

Avaa etupaneelin luukku.

SD-kortinlukijan irrottaminen:

a) lrrota SD-kortinlukijan kaapeli emolevyn liittimesta [1].
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b) Irrota ruuvi (6+/-1), jolla SD-muistikortinlukija kiinnittyy etupaneelin luukkuun [2].

®| HUOMAUTUS: Ruuvi on SD-kortin alla.

c) Nosta SD-kortti ulos tietokoneesta [3].

SD-kortinlukijan asentaminen

1. Aseta SD-kortinlukija emolevyn korttipaikkaan.
2. Asenna ruuvit (6+/-1), joilla SD-muistikortinlukija kiinnittyy etupaneelin luukkuun.
®| HUOMAUTUS: Ruuvinpidike on SD-kortinlukijan alla.

3. Kiinnitd SD-kortinlukijan kaapeli emolevyn liitdnt&an.
4. Sulje etupaneelin luukku.
5. Asenna seuraavat:

a) etukehys

b) Sivukansi

6. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Muistimoduulit

Muistimoduulin irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
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2. Irrota seuraavat:
a) Sivukansi
b) etukehys
3. Avaa etupaneelin luukku.
4. Muistimoduulin irrottaminen:

a) Veda muistimoduulin kiinnikkeita siten, ettd muistimoduuli ponnahtaa ylos.
b) Nosta muistimoduuli irti emolevyn litdnnasta.

Muistimoduulin asentaminen

Kohdista muistimoduulin lovi liittimen kielekkeeseen.

Aseta muistimoduuli liittimeen.

Paina muistimoduulia, kunnes sen kiinnityskielekkeet napsahtavat paikoilleen.
Sulje etupaneelin luukku.

oA N2

Asenna seuraavat:

a) etukehys
b) Sivukansi

6. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Laajennuskortti

PCle-laajennuskortin irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. lrrota seuraavat:
a) Sivukansi
b) etukehys
3. lIrrota etupaneelin luukku.
4. PCle-laajennuskortin irrottaminen:

a) Vedé vapautinsalvasta ja vapauta PCle-laajennuskortti [1].
b) Paina vapautinsalpaa [2] ja nosta PCle-laajennuskortti ulos tietokoneesta [3].

@l HUOMAUTUS: Vapautuskieleke on laajennuskortin pohjassa.
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5. Avaa vetdmalld vapautussalpaa taaksepain.
6. Aseta ruuviavain PCle-pidikkeen reikaan ja vapauta pidike painamalla voimakkaasti [2]. Nosta sitten pidike ulos tietokoneesta.

@ HUOMAUTUS: Irrota PCle-pidikkeet (2 ja 4) painamalla pidiketta ylospéin tietokoneen sisilld, jotta pidike vapautuu,
ja nosta sitten pidike ulos tietokoneesta.

7. Irrota muut PCle-laajennuskortit toistamalla edelld kuvaillut vaiheet.

PCle-laajennuskortin asentaminen

Aseta PCle-laajennuskortti emolevyn liitantaan.

Kiinnitd PCle-laajennuskortti painamalla kortin kiinnityssalpaa siten, etté se napsahtaa paikoilleen.
Asenna muut PCle-laajennuskortit toistamalla edelld kuvaillut vaiheet.

Sulje vapautinsalpa.

Sulje etupaneelin luukku.

SIS NN

Asenna seuraavat:

a) etukehys
b) Sivukansi

7. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.
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Virtalahde

Virtalahteen irrottaminen - PSU

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. Irrota seuraavat:
a) Sivukansi
b) etukehys
3. Avaa etupaneelin luukku.
4. Virtaldhteen vapauttaminen:
a) Irrota virtaldhteen kaapelit emolevyn liittimista [1, 2].
b) Vapauta kaapelit kaapelien pidikkeista [3] vetamalla kiinnikkeista.
c) Irrota PSU:n kaapelit kaapeleiden kiinnikkeista [4].
d) lIrrota ruuvit (6+/-1), joilla virtaldhde on kiinnitetty tietokoneeseen [5].
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5. Virtalahteen irrottaminen:
a) Paina vapautuskieleketta [1].

®| HUOMAUTUS: Vapautuskieleke on virtalahteen pohjassa.
b) Vedé ja nosta PSU ulos tietokoneesta [2].
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Virtalahteen asentaminen - PSU

Aseta virtaldhde sille tarkoitettuun paikkaan ja liu’uta sita tietokoneen takaosaa kohti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Asenna ruuvit (6+/-1), joilla PSU kiinnittyy tietokoneeseen.

Veda virtalahteen kaapelit pidikkeiden Iapi.

Liité virtaldhteen kaapelit emolevyn liitdntoihin.

Sulje etupaneelin luukku.

SIS NSNS

Asenna seuraavat:

a) etukehys
b) Sivukansi

7. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Tunkeutumiskytkin

Tunkeutumiskytkimen irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. Irrota seuraavat:

a) Sivukansi

b) etukehys
3. Avaa etupaneelin luukku.
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4. Tunkeutumiskytkimeen:
a) lrrota tunkeutumiskytkimen kaapeli emolevyn liittimesta [1].
b) Irrota tunkeutumiskytkimen kaapeli kaapelin pidikkeesta.
c) Tyodnna tunkeutumiskytkin ulos tietokoneesta [2].

Tunkeutumiskytkimen asentaminen

Tydnna tunkeutumiskytkin paikkaansa tietokoneessa.
Reititad tunkeutumiskytkimen kaapeli kaapelin pidikkeen lapi.
Kytke tunkeutumiskytkimen kaapeli emolevyn liitdntaan.
Sulje etupaneelin luukku.

SIS CRE

Asenna seuraavat:
a) etukehys
b) Sivukansi

6. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Virtakytkin
Virtakytkimen irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. Irrota seuraavat:
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a) Sivukansi
b) etukehys
3. Avaa etupaneelin luukku.
4. Virtakytkimen vapauttaminen:
a) lrrota virtakytkimen kaapeli emolevysta [1].
b) Irrota muovipuikon avulla virtakytkimen kaapeli kiinnikkeesta [2].
c) Paina irrotuskielekkeita muovipuikolla ja veda virtakytkin ulos tietokoneen etuosan kautta [3].
d) Sulie etupaneelin luukku [4].

5. Veda virtakytkin ulos tietokoneesta.
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Virtakytkimen asentaminen

Aseta virtapainike tietokoneen etuosassa olevaan paikkaan ja paina sité niin, ettd se napsahtaa paikalleen.
Kohdista kaapeli littimen nastojen kanssa ja kytke kaapeli.
Sulje etupaneelin luukku.

FN NN

Asenna seuraavat:

a) etukehys
b) Sivukansi
5. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Kaiutin

Kaiuttimen irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. Irrota seuraavat:

a) Sivukansi
b) etukehys

3. Avaa etupaneelin luukku.

4. Kaiuttimen irrottaminen:
a) lrrota kaiutinkaapeli emolevyn liittimesta [1].
b) Sulie etupaneelin luukku [2].

Kenttahuoltotiedot 39



aRRBBRRRRG

R
B SRR
AF d.l!s.ii‘il SIS

AARLRW

AOCCTLLELS

c) Paina vapautuskielekkeita [1] ja veda kaiutinmoduuli [2] ulos paikastaan.
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Kaiuttimen asentaminen

S NI NR e

Aseta kaiutin paikoilleen.

Paina kaiutinmoduulia, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Liita kaiutinkaapeli emolevyn liitdntaan.

Sulje etupaneelin luukku.

Asenna seuraavat:

a) etukehys
b) Sivukansi

Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Nappiparisto

Nappipariston irrottaminen

1.

2,

Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
Irrota seuraavat:

a) Sivukansi

b) etukehys

c) Laajennuskortti

Avaa etupaneelin luukku.
Nappipariston irrottaminen:
a) Paina vapautussalpaa muovipuikolla niin, ettad nappiparisto ponnahtaa ulos [1].
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b) Veda nappiparisto irti emolevyn litdnnasta [2].

Nappipariston asentaminen

Pidé& paristoa pluspuoli yldsp&in ja tydnna se liitdnnén positiivisen puolen kiinnikkeiden alle.
Paina paristoa kantaan, kunnes se lukittuu paikalleen.
Sulje etupaneelin luukku.

N N

Asenna seuraavat:

a) Laajennuskortti
b) etukehys
c) Sivukansi
B. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Jaahdytyselementti

Jaahdytyselementtikokoopanon irrottaminen
1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. lrrota seuraavat:

a) Sivukansi
b) etukehys

3. Avaa etupaneelin luukku.
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4, Jaahdytyselementin irrottaminen:
a) lrrota ldmmaonsiirtimen kaapeli emolevyn liittimesta [1].
b) Loysaé kiinnitysruuveja (6+/-1), joilla lBmmaonsiirrin on kiinnitetty emolevyyn [2].
®| HUOMAUTUS: Léyséa ruuveja emolevyssé olevien numeroiden mukaisesti.

c) Nosta [Bmmadnsiirrin pois tietokoneesta [3].

Jaahdytyselementtikokoonpanon asentaminen
1. Kohdista lammdnsiirrinkokoonpanossa olevat ruuvit emolevyn pidikkeisiin.

2. Aseta lammdnsiirrinkokoonpano suorittimen péélle.

3. Asenna kiinnitysruuvit (6+/-1), joilla lammaénsiirrin on kiinnitetty emolevyyn.

®| HUOMAUTUS: Kiristé ruuvit emolevyssi olevan jarjestyksen mukaisesti.
4. Liitd lBmmdnsiirrinkokoonpanon kaapeli emolevyssé olevaan liittimeen.
B. Sulje etupaneelin luukku.

6. Asenna seuraavat:

a) etukehys
b) Sivukansi

7. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.
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Suoritin

Suorittimen irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. lrrota seuraavat:
a) Sivukansi
b) etukehys
3. Avaa etupaneelin luukku.
4, lIrrota lammonsiirrin.
5. Suorittimen irrottaminen:
a) Vapauta kannan vipu painamalla se alas ja ulospéin suorittimen suojan kielekkeen alta [1].
b) Josta vipua ylospain ja nosta suorittimen suojus ylos [2].
c) Nosta suoritin varoen ulos kannasta [3].
: Al4 kosketa suorittimen kannan tappeihin, silld ne ovat hauraita ja voivat vaurioitua pysyvisti. Toimi
varoen, jotta suorittimen kannan nastat eivat taitu, kun nostat suorittimen ulos kannasta.

Suorittimen asentaminen

1. Kohdista suoritin kannan kiilojen kanssa.

: Al tyonni suoritinta kantaan vikisin. Kun suoritin on oikeassa asennossa, se kiinnittyy kantaan helposti.

2. Kohdista suorittimen nastan 1 ilmaisin kannan kolmioon.
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Sulje suorittimen suojus tydontamalla se kiinnitysruuvin alle.

LLaske suorittimen vipu alas ja paina se kielekkeen alle lukitaksesi sen.
Asenna lammonsiirrin.

Sulje etupaneelin luukku.

® N O g s o

Asenna seuraavat:

a) etukehys
b) Sivukansi

9. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Jarjestelman tuuletin

Jarjestelman tuulettimen irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. Irrota seuraavat:

a) Sivukansi
b) etukehys

3. Avaa etupaneelin luukku.
4. Jarjestelman tuulettimen irrottaminen:
a) lrrota jérjestelman tuulettimen kaapeli emolevyn litdnnasta [1].

Aseta suoritin kantaan siten, etta suorittimen lovet ovat kohdakkain kannan kiilojen kanssa.

b) Irrota teippi, jolla tunkeutumiskytkimen kaapeli on kiinnitetty jarjestelméan tuulettimeen, ja siirré kaapeli sivuun.

c) Voit helpottaa tuulettimen irrottamista venyttamalla kiinnitysholkkeja [2].
d) Tyoénna jéarjestelman tuuletin ulos tietokoneesta [3].
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Jarjestelman tuulettimen asentaminen

Aseta holkit rungon kehyksessa oleviin paikkoihin.

Pida jarjestelman tuuletinta niin, etté kaapeli on kohti tietokoneen runkoa.
Kohdista jérjestelman tuulettimen urat kotelon seindman holkkien kanssa.
Tydnna holkit jarjestelman tuulettimen urien 1&pi.

oA N2

Venyté holkkeja ja tydnna jarjestelméan tuuletinta tietokonetta kohti, kunnes se lukittuu paikalleen.
@| HUOMAUTUS: Asenna kaksi alinta holkkia ensin.

Kiinnitd tunkeutumiskytkimen kaapeli jarjestelman tuulettimeen teipilla.
Kytke jarjestelman tuulettimen kaapeli emolevyn liittimeen.
Sulje etupaneelin luukku.

© © N

Asenna seuraavat:

a) etukehys
b) Sivukansi
10. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Emolevy

Emolevyn irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
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2. Irrota seuraavat:
a) Sivukansi
b) etukehys
3. Avaa etupaneelin luukku.
4. lIrrota seuraavat:
a) Jaahdytyselementtikokoonpano
b) Suoritin
c) Laajennuskortti
d) Valinnainen M.2 PCle SSD -kortti
e) SD-kortinlukija
f)  Muistimoduuli

B. lIrrota optisen aseman ja kiintolevyn kaapelit [1, 2] emolevyn liittimista.

’j‘r“

6. Irrota seuraavat kaapelit emolevysta:
a) PSU[1]
b) virtakytkin [2]
c) kaiutin [3]
d) PSU [4]
e) virranjakelu optiselle asemalle ja kiintolevylle [5]
f) jarjestelman tuuletin [6]
g) tunkeutumiskytkin [7]

Kenttahuoltotiedot 47



7. Emolevyn irrottaminen:
a) Irrota ruuvit (6+/-1), joilla emolevy kiinnittyy tietokoneeseen.
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b) Veda emolevy ulos tietokoneesta [2].
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Emolevyn asentaminen

1. Pitele emolevya sen reunoista ja kohdista se tietokoneen takaosaan.

2. Laske emolevy koteloon siten, ettd emolevyn takana olevat liittimet ovat kohdakkain kotelossa olevien aukkojen kanssa ja emolevyn
ruuvinreidt ovat kohdakkain tietokoneen korokkeiden kanssa (1).

3. Asenna ruuvit (6+/-1), joilla emolevy kiinnittyy tietokoneeseen.

4. Reitita kaikki kaapelit reitityskiinnikkeiden lapi.

B. Kohdista kaapelit emolevyn litdntdjen nastoihin ja liitd seuraavat kaapelit emolevyyn:
a) tunkeutumiskytkin

b) jarjestelman tuuletin

c) virranjakelu optiselle asemalle ja kiintolevylle

d) PSU (2 kaapelia)

e) optisen aseman ja kiintolevyn kaapelit (4 kaapelia)

f) kaiutin

g) virtakytkin

Kiinnita tunkeutumiskytkimen kaapeli jarjestelmén tuulettimeen teipillé.
Kytke jarjestelméan tuulettimen kaapeli emolevyn liittimeen.

Sulje etupaneelin luukku.

© ©® N o

Asenna seuraavat:
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a) Muistimoduuli

b) Valinnainen M.2 PCle SSD

c) Laajennuskortti

d) SD-kortinlukija

e) Suoritin

f) Jaahdytyselementtikokoonpano
10. Sulje etupaneelin luukku.

a) Sivukansi

1. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Emolevyn kuvaus

Tassa aiheessa kerrotaan emolevyn sijoittelu seka sen liittimien nimet ja sijainnit.

1 2 3 4 5

24
23

22
21
20

19 18 1716 15

1. PCl-eX4(x2-johdotettu) -liitin (Slot4)
3. PCl-eX16(x8-johdotettu) -liitin (Slot2)
5. VGA-tytérkortin liitin (VGA)

7. Kotelon tuulettimen liitin (FAN_SYS)
9. CPU-virtaliitin (ATX_CPU)

1. Akun liitin (BATTERY)

13. Kortinlukijan liitin (Card Reader)

15. M.2-liitin (M.2 SSD)

17. Sisgisen kaiuttimen liitin (INT_SPKR)
19. ATX-virtaliitin (ATX_SYS)

21. SATA 2 -liitin (musta)

. LPC_Debug1

4 I 8 S Syl

14

PCl-eX1-litin (Slot3)

PCl-eX1-litin (Slot1)
Tunkeutumiskytkimen liitin (INTRUDER)
Suoritinkanta

. Suoritintuulettimen liitin (FAN_CPU)
. Muistin liitin (DIMM1~DIMM4)

. Virtakytkimen liitin (PWR_SW)

. SATA 1 -liitin (valkoinen)

. SATA 3 -liitin (musta)

. HDD_ODD_Virtajohdon liitin (SATA PWR)
. SATA 0O -liitin (sininen)
. CMOS_CLR/Password/Service_Mode-hyppyjohdin (JMP1)
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Tekniikka ja komponentit

Téassa kappaleessa késitellaéan jarjestelman sisaltamaa tekniikkaa ja komponentteja.
Aiheet:

Jarjestelmanhallinnan ominaisuudet

Kaistansiséisten jarjestelmien hallinta — Dell Client Command Suite
Kaistan ulkopuolisten jarjestelmien hallinta — DASH

AMD APU:T, AMD Ryzen CPU:t ja APU:t

AMD PT B350

AMD Radeon R7 M450

AMD Radeon R5 M430

USB:n ominaisuudet

DDRA4

Aktiivitilan virranhallinta

Jarjestelmanhallinnan ominaisuudet

Yleiskatsaus: Dellin kaupalliset jarjestelmat siséltédvat useita jarjestelméanhallintavaihtoehtoja, jotka siséltyvat oletuksena kaistansisdiseen
hallintaan Dell Client Command Suitella. Kaistansisdinen hallinta tarkoittaa sita, etta kayttojarjestelma on toimiva ja laite on yhdistetty
verkkoon, jotta sitd voidaan hallita. Dell Client Command Suiten tyokaluja voidaan kayttaa erikseen tai jérjestelmanhallintakonsolin (esim.
SCCM, LANDESK tai KACE) kanssa.

Saatavilla on myos kaistan ulkopuolinen hallinta. Kaistan ulkopuolinen hallinta tarkoittaa sit8, etté jarjestelméssa ei ole toimivaa
kayttojarjestelmaé tai se on sammutettu ja jarjestelméaa halutaan silti hallita kyseisessé tilassa.

Kaistansisaisten jarjestelmien hallinta — Dell Client
Command Suite

Dell Client Command Suite -tydkalut ovat ladattavissa maksutta osoitteesta http://dell.com/command. Tydkaluja voidaan kayttaa kaikissa
OptiPlex-pdytékoneissa. Se siséltda useita osia, joita voidaan kayttaa erikseen tai SCCM:n tapauksessa yhdessd SCCM-integroinnin kanssa.

Dell Command | Deploy Driver Packs — Paketteja jarjestelmakohtaisista ajureista (verkossa osoitteessa dell.com/command), jotka on
purettu ja tiivistetty kayttojarjestelmassa toimivaan muotoon milld tahansa kayttojarjiestelman kayttdonottotydkalulla. Tassa on linkki Dell
TechCenteriin, josta l6ydat ajuripaketit kullekin kaupalliselle tydasemajérjestelmalle: http://en.community.dell.com/techcenter/enterprise-
client/w/wiki/2065.dell-command-deploy-driver-packs-forenterprise-client-os-deployment

Dell Command | Configure — GUI-pohjainen IT-jarjestelmanvalvojatydkalu laitteistoasetusten maarittdmiseen ja kdyttddnottoon joko
ennen kayttojarjestelmad tai kayttojarjestelmaympariston jalkeen. Esimerkkikokoonpanoja ovat TPM:n kayttédnotto, USB-porttien kdyton
rajoittaminen, BIOSin lukitseminen BIOS-salasanoailla ja langattoman yhteyden / Bluetoothin poistaminen kdytosta.

Dell Command | Monitor — WMI-agentti (Windows Management Instrumentation), joka tarjoaa syvan laitteistoinventaarin ja kunnon
seurannan sekd komentorivi- ja komentosarjaominaisuudet, joilla IT-jérjestelmanvalvojat voivat maarittaa laitteiston etana.

Dell Command | Update — tehdasasennettu sovellus, jolla jarjestelménvalvontaoikeudet omaavat loppukéyttéjat voivat kéyttédd omien
Dell-péivitysten hallintaan. Tydkalu kdyttdd Update Catalog -péivitysluetteloa Dell-paivitysten (ajurit, BIOS, laiteohjelmisto) ajoittamiseen ja
asentamiseen.

Dell Command | Update Catalog — Téma tarjoaa hakukelpoiset metatiedot, jotka saadaan Dell Command | Update -toiminnosta. Sen
avulla hallintakonsolit Dell KACE Appliances, LANDesk Management Systems ja Microsoft System Center voivat noutaa uusimmat
jarjestelmakohtaiset paivitykset (ajurit, laiteohjelmisto tai BIOS) mille tahansa Dellin kaupalliselle tydasemalle saumatonta
loppukayttajatoimitusta varten.

Dell Command | PowerShell Provider — Téma laajentaa mahdollisuutta vakioida t&t& alan johtavaa komentosarjaominaisuutta, sillé sen
avulla IT-jarjestelmanvalvojat voivat tehda kyselyja dynaamisesti ja muokata laitteistoasetuksia PowerShell-natiivikomennoilla.
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Dell Command | Power Manager — asennettu tehtaalla kaikkiin akulla varustettuihin paatelaitteisiin (kannettavat tietokoneet, tabletit) ja
mahdollistaa kayttojarjestelméan tarjoamia virta-asetuksia laajemmmat muokkaukset.

Dell Command | Integration Suite for System Center 2012 — Tama ohjelmistopaketti yhdistaa kaikki Client Command Suiten
térkeimmat osat Microsoft System Center Configuration Manager 2012:en ja uudempiin versioihin.

Kaistan ulkopuolisten jarjestelmien hallinta - DASH

DMTF:n DASH-standardi (Desktop and mobile Architecture for System Hardware) Standard on hallintakokoelma, joka hyédyntaa
tehokkaasti DMTF:n WS-Management-mééritysta (Web Services for Management). Se tarjoaa standardipohjaisen verkkopalvelujen
hallinnan pdytakoneisiin ja mobiilipd&telaitteisiin. DASH:n kautta DMTF tarjoaa seuraavan sukupolven standardit pdytakone- ja
mobiilijarjestelmien suojaukseen kaistan ulkopuolella ja etahallintaan.

OptiPlex 5055, jossa on DASH 1.2 BCM5762:ssa, tukee seuraavia ominaisuuksia, kuten etdkaynnistyskomentoa ja OOO-
laiteohjelmistopaivitysta.

Lisatietoja DMTF:n DASH-toiminnosta on DMTF:n verkkosivustossa:https://www.dmtf.org/standards/dash

AMD APU:T, AMD Ryzen CPU:t ja APU:t

Téassé aiheessa kasitelldadan AMD:n APU:ta, Ryzen-sarjan CPU:ta ja Ryzen-sarjan APU:ta.
OptiPlex 5055 on saatavilla kolmena versiona: AMD:n A-Series APU ja Ryzen CPU tai APU.

Optiplex 5055 A-Series: saatavilla on AMD Ryzen 7 Pro 1700, Ryzen 5 Pro 1500 ja Ryzen 3 Pro 1300.
Optiplex 5055 Ryzen CPU: saatavilla on AMD PRO A12-9800, A10-9700, A8-9600 ja A6-9500.
OptiPlex 5055 Ryzen APU: saatavilla on Ryzen 3 Pro 2200G, Ryzen 5 Pro 2400G ja Athlon Pro 200GE.

AMD Accelerated Processing Unit - APU

Tassé aiheessa kasitellddn AMD:n Accelerated Processing Unit (APU) -suorittimia

AMD:n Accelerated Processing Unit (APU) -suorittimet ovat 64-bittisid mikroprosessoreja, joiden suunnittelussa suoritin (CPU) ja
naytoénohjain (GPU) on rakennettu yhteen siruun.

Ominaisuudet:

Heterogeneous System Architecture (HSA, heterogeeninen jérjestelmaarkkitehtuuri): avoimen ldhdekoodin, toimittajarajat ylittéava
maaritys mahdollistaa CPU:n ja GPU:n integroimisen samaan vayldédn CPU:n ydinten kanssa, jotta muisti pysyy koherenttina.
Virrankulutuksen hallinta: CPU ja GPU kéayttavat samoja virtaresursseja, mika optimoi suorituskyvyn ja kaytettavyyden.
Jérjestelmaarkkitehtuurin integrointi: tdman ansiosta GPU voidaan kytked kontekstin mukaan, joten tuloksena on moniajoymparisto,
jossa laitteistoresursseja kaytetaan alykkaasti eri kuormituksilla.

Open CL, C++: Open CL- ja C++-kielilagjennusten tuki.

AMD Ryzen

Téassa aiheessa kasitelldaan AMD:n Ryzen-sarjan suorittimia.

AMD:n Ryzen on Zen-arkkitehtuuriin perustuva CPU- ja APU-sarja. Zen System On Chip (SoC) -rakenteen ansiosta PCle-, SATA- ja USB-
ohjaimet ovat samassa sirussa kuin CPU:n ytimet.

Ominaisuudet:

Suorituskyky: Samanaikainen moniséikeisyys (SMT) mahdollistaa kahden séikeen suorittamisen ydinté kohti, mik& nostaa kaskyjen
maaraa syklid kohti (Instruction Per Cycle, IPC) ja parantaa prosessointitulosta.

Virta: AMD:n Sense MI -teknologiassa kdytetéén sirussa olevia antureita, joiden avulla taajuutta ja jannitetta skaalataan dynaamisesti ja
automaattisesti suorittimen maaritysten mukaan, jotta kaytettavissa olevien resurssien kayttd tehostuu.

Suojaus ja virtualisointi: Ryzen siséltda Secure Memory Encryption (SME)- ja Secure Encrypted Vitalization (SEV) -ominaisuudet
muistin reaaliaikaiseen salaukseen, mika suojaa jarjestelmaa kylmakaynnistyshyokkayksilta.

AMD Ryzen APU:t

Téassa aiheessa kasitellddn AMD:n Ryzen-sarjan APU:ja.
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Ryzen APU:t ovat APU-sarja (CPU+GPU), joka on saatavilla Vega 8/11 -grafiikkasuorittimien kanssa. Ryzen APU:t parantavat
suorituskykya verrattuna edeltaviin Ryzen CPU -suorittimiin, joissa GPU oli samassa sirussa kuin CPU:n ytimet.

AMD PT B350

AMD B350

Tama piirisarja on oikea valinta tehokayttajille, jotka arvostavat monipuolisuutta ja ylikellottamisen hallintaa mutta jotka eivét tarvitse
useiden grafiikkasuorittimien edellyttdmaé suurinta PCle-kaistanleveytta.

AMD:n AM4-kanta edustaa tdman yrityksen uusinta tulevaisuuteen suuntautuvaa ympéaristda, jossa tavoitteena on nopein DDR4-

muisti.

Uudessa AM4-ympéristossa kdytetdan hyvaksi johtavat ominaisuudet, koska SATA-laite ja USB-portit on yhdistetty suorittimeen.

Tekniset tiedot

Taulukko 3. Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
PCI Express Gen3d -ndyténohjain
USB3.1G2+31G1+20

Tiedot
1X16(AMD Ryzen™)
2+6+6

SATA + NVMe 4 + x2 NVMe (tai 2 SATA 1x 4 NVMe AMD Ryzen™ -suorittimeen)
SATA Express* (SATA ja GPP PCle G3*) 1

PCI Express® GP x6 Gen2 (ja 2 PCle Gen3 -paikkaa, jos neljgd NVMe -paikkaa ei ole)
SATA RAID 01,10

Kaksi PCI Express® -paikkaa Ei

Ylikellotus

Lukitus poistettu

AMD Radeon R7 M450

Keskeisimmat tekniset tiedot

Seuraavassa taulukossa luetellaan AMD Radeon R7 M450 -naytdnohjaimen keskeiset tekniset tiedot.

Taulukko 4. Keskeisimmat tekniset tiedot

Tekniset tiedot AMD Radeon R7 M450
Tuotesarja AMD

API-tuki DirectX 12, OpenCL 1.2, OpenGL 4.3
Kellonopeus 925 MHz

Vaylaleveys 128-bittinen

Muistin kellotaajuus 1,125 GHz

Teknologia DDR3 SDRAM

Suurin ulkoinen tarkkuus 1920 x 1080

Liittymatyyppi
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AMD Radeon R5 M430

AMD Radeon R5 M430 on kannettavissa tietokoneissa kéytettava perustason ndytdnohjain. Se perustuu vanhempaan Radeon RS M330 /
M335- tai R7 M340 -malliin.

Keskeisimmat tekniset tiedot

Seuraavassa taulukossa luetellaan AMD Radeon R5 M430 -naytdénohjaimen keskeiset tekniset tiedot.

Taulukko 5. Keskeisimmat tekniset tiedot

Tekniset tiedot AMD Radeon R5 M430
Radeon R5 M400 -sarja Radeon R5 M430
Koodinimi Sun XT

Arkkitehtuuri GCN

Vaylat 320 - yhdistetty
Muistivaylan leveys B4-bittinen

Jaettu muisti Ei

Teknologia 28 nm

DirectX DirectX 12

USB:n ominaisuudet

USB-liitanta (lyhenne sanoista Universal Serial Bus) otettiin kdyttdon vuonna 1996. Se helpottaa huomattavasti hiirien, ndppaimistsjen,
ulkoisten asemien ja tulostimien kaltaistan oheislaitteiden yhdistdmista tietokoneeseen.

Tutustutaanpa USB:n kehitykseen alla olevan taulukon avulla.

Taulukko 6. USB:n kehitys

Tyyppi Tiedonsiirtonopeus Luokka Lanseerausvuosi
USB 3.0/USB 3.1, 2. 5 Gbps Erittéin nopea 2010

sukupolvi

USB 2.0 480 Mbps Nopea 2000

USB 3.0/USB 3.1, 1. sukupolvi (SuperSpeed USB)

Yli kuuteen miljardiin myytyyn laitteeseen asennettu USB 2.0 on jo vuosia ollut PC-tietokoneiden vakiintunut liitintyyppi. Tietokoneiden
jatkuvasti kasvavan laskentatehon ja suurempien tiedonsiirtovaatimusten takia nopeutta tarvitaan yha enemman. 1. sukupolven USB
3.0/USB 3.1 vastaavat lopultakin kuluttajien vaatimuksiin teoriassa 10-kertaisella siirtonopeudella edeltéjaansa verrattuna. USB 3.1 Gen 1:n

ominaisuudet tiivistettyna:
Suurempi siirtonopeus (jopa 5 Gbps)
Suurempi maksimaalinen vaylateho ja suurempi virta, joka tukee paremmin paljon virtaa kuluttavia laitteita
Uudet virranhallintaominaisuudet
Taysi kaksisuuntainen tiedonsiirto ja tuki uusille siirtotyypeille
Taaksepéin yhteensopiva USB 2.0:n kanssa
Uudet liittimet ja kaapeli

Alla olevat aiheet kattavat joitain 1. sukupolven USB 3.1:st8 useimmin esitettyjé kysymyksia.

SUPERSPEED
_USB
Stm

SS<+
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Nopeus

Uusimmassa USB 3.1 Gen 1 -standardissa maaritelladn kolme nopeustilaa. Ne ovat Super-Speed, Hi-Speed ja Full-Speed. Uuden Super-
Speed -tilan siirtonopeus on 4,8 Gbps. Standardiin siséltyvat vanhat Hi-Speed- ja Full-Speed -USB-tilat, joita kutsutaan myoés nimilla USB
2.0 ja 1.1. Hitaampien tilojen siirtonopeus on edelleen 480 Mbps ja 12 Mbps, ja ne on sailytetty taaksepain yhteensopivuuden vuoksi.

USB 3.1 Gen 1 saavuttaa huomattavasti paremman suorituskyvyn seuraavilla teknisilla muutoksilla:

Ylimaarainen fyysinen vayla, joka on lisatty rinnakkain olemassa olevan USB 2.0 -vaylan kanssa (katso alla oleva kuva).

USB 2.0:lla oli siemmin nelja johtoa (virta, maa ja differentiaalidatapari). USB 3.1 Gen 1 lisda neljd johtoa kahdelle
differentiaalisignaaliparille (vastaanotto ja l8hetys), joten liittimissé ja kaapeleissa on yhteensé kahdeksan litantaa.

USB 3.1 Gen 1 kayttaa kaksisuuntaista tiedonsiirtokanavaa USB 2.0:n vuorosuuntaisuuden sijaan. Tama kasvattaa teoreettisen
tiedonsiirtonopeuden kymmenkertaiseksi.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

USB 2.0 saattaa olla liian hidas nykyajan tiedonsiirtotarpeisiin, jotka ovat kasvussa terévapiirtovideoiden, teratavuluokan tallennuslaitteiden
ja korkeiden megapikselimaarien digikameroiden takia. Liséksi USB 2.0 -yhteys ei todellisuudessa padse lahellekdéan teoreettista 480 Mbps:n
enimmaissiirtonopeutta. Kaytédnnossa enimmaisnopeus on noin 320 Mbps (40 Mt/s). Vastaavasti USB 3.1 Gen 1 -yhteydet eivét voi
saavuttaa 4,8 Gbps:n siirtonopeutta. Todellisissa olosuhteissa tiedonsiirtonopeus tulee todennékdisesti olemaan enintdan 400 Mt/s. Talla
nopeudella USB 3.1 Gen 1 on kymmenkertainen parannus USB 2.0:aan verrattuna.

Kayttokohteet

USB 3.1 Gen 1 raivaa kaistaa ja antaa laitteille enemman tilaa tarjota entistéd parempi kokonaiskokemus. Aikaisemmin videon toisto USB-
laitteelta oli hadin tuskin siedettavaéa (niin enimmaispiirtotarkkuuden, latenssin kuin videon pakkauksenkin kannalta), joten on helppo uskoa,
ettd USB-videoratkaisut toimivat paljon paremmin 5—10-kertaisella kaistanleveydelld. Single-Link DVI edellyttéa lahes 2 Gbps:n
tiedonsiirtonopeutta. 480 Mbps oli tdméan kannalta rajoittava, kun taas 5 Gbps on lupaavaakin parempi. Luvatun 4,8 Gbps:n nopeutensa
ansiosta standardi soveltuu muun muuassa ulkoisiin RAID-asemiin ja muihin tuotteisiin, jotka eivat aikaisemmin sopineet USB:lle.

Alla luetellaan joitain tarjolla olevia SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 -tuotteita:

Taysikokoiset ulkoiset USB 3.1 Gen 1 -kiintolevyt
Pienikokoiset ulkoiset USB 3.1 Gen 1 -kiintolevyt
USB 3.1 Gen 1 -kiintolevytelakat ja -sovittimet
USB 3.1 Gen 1 -Flash-asemat ja -lukijat

USB 3.1 Gen 1 -SSD-asemat

USB 3.1 Gen 1 RAID -kiintolevyt

Optiset media-asemat

Multimedialaitteet

Verkot

USB 3.1 Gen 1 -sovitinkortit ja -jakajat

Yhteensopivuus

USB 3.1 Gen 1 on onneksi suunniteltu alusta pitden yhteensopivaksi USB 2.0:n kanssa. Vaikka USB 3.1 Gen 1 hyddyntaa uuden protokollan
korkeampaa nopeuspotentiaalia useammilla litoskohdilla ja kaapeleilla, itse liitin on tdsmalleen samanmuotoinen ja sen nelja USB 2.0
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-litoskohtaa sijaitsevat samoissa paikoissa kuin ennenkin. USB 3.1 Gen 1:ssé on viisi uutta litoskohtaa, jotka siirtavat tietoa uusien
kaapeleiden kautta ja jotka tulevat kosketuksiin ainoastaan SuperSpeed USB -litdnnan kanssa.

USB 3.1 Gen 1 -ohjainten natiivituki on tulossa Windows 8:lle ja 10:lle. Tamé poikkeaa Windowsin aiemmista versioista, joihin tarvitaan
jatkossakin erilliset ajurit USB 3.1 Gen 1 -ohjaimille.

Microsoft on iimoittanut, ettd USB 3.1 Gen 1 -tuki on tulossa Windows 7:lle, ainakin tulevassa paivityksessa tai Service Pack
-huoltopaivityksessa, jos ei heti julkaisuhetkelld. Mikéali USB 3.1 Gen 1 -tuki Windows 7:lle kdynnistyy sujuvasti, on mahdollista, ettd myds
Vistalle voitaisiin saada SuperSpeed-tuki. Microsoft on vahvistanut tdman iimoittamalla, ettd useimmat sen yhteistydkumppaneista ovat niin
ikaan sitd mielta, etta Vistan tulisi tukea USB 3.1 Gen 1:ta.

Super-Speed-tuen saatavuudesta Windows XP:lle ei tdssé vaiheessa ole tietoa. Se vaikuttaa kuitenkin epatodennakoiselta, koska XP on
seitseman vuotta vanha kayttojarjestelma.

DDRA4

DDRA4-muisti (lyhenne sanoista double data rate fourth generation) on nopeampaa kuin sitd edeltdvat DDR2- ja DDR3-muistit. Yhden
DIMM-muistimoduulin kapasiteetti voi olla enintdan 512 Gt. DDR3-moduulien suurin kapasiteetti oli 128 Gt. Synkronista, dynaamista DDR4-
RAM-muistia sisaltavien moduulien rakenne on erilainen kuin SDRAM- ja DDR-moduulien, jotta tietokoneeseen ei voi asentaa vaaran
tyyppistad muistia.

DDR4-muistimoduulit tarvitsevat 20 prosenttia vahemman jannitetta eli vain 1,2 volttia. DDR3-moduulit tarvitsivat 1,5 volttia. Liséksi DDR4-
muisti tukee uutta syvaa virransaastotilaa, joten laite voi siirtya lepotilaan tarvitsematta péivittda muistin tilaa. Syvassa virransééstotilassa
virtaa kuluu 40-50 prosenttia vahemman.

DDR4-muistin tiedot

DDR3- ja DDR4-muistimoduulien erot on kuvattu jéliempéana.
Ero uran sijainnissa

DDR4-moduulin ura sijaitsee eri paikassa kuin DDR3-moduulin ura. Molemmat urat sijaitsevat siséantyéntéreunassa, mutta DDR4-moduulin
ura sijaitsee hieman eri paikassa kuin DDR3-moduulin ura, joten moduulia ei voi asentaa korttiin tai ympéristoon, jonka kanssa se ei ole
yhteensopiva.

Kuva 1. Urien sijainnin ero

Paksumpi

DDRA4-moduulit ovat hieman paksumpia kuin DDR3-moduulit, koska niissd on enemmén signaalikerroksia.

DDR4

Kuva 2. Ero paksuudessa
Kaareva reuna

DDR4-moduulien reuna on kaareva, joten ne on helpompi asettaa paikalleen ja PCB-kortti rasittuu véhemman, kun muistimoduuli asetetaan
paikalleen.

Tekniikka ja komponentit 57



Kuva 3. Kaareva reuna

Muistivirheet

Jos jarjestelmassé tapahtuu muistivirheitd, nakyviin tulee uusi PALAA-VILKKUU-VILKKUU- tai PALAA-VILKKUU-PALAA-virhekoodi. Jos
muisti ei toimi ollenkaan, LCD-nayttd ei kdynnisty. Tunnista mahdollinen muistin toimintahairic kokeilemalla yhdistaa tunnetusti toimivat
muistimoduulit jarjestelman alaosassa tai tietyissa kannettavissa jarjestelmissa ndppaimistdn alla sijaitseviin muistilitdntdihin.

Aktiivitilan virranhallinta

Tassa osassa esitellddn aktiivitilan virranhallinta (Active State Power Management, ASPM).

ASPM on laitteiston virrankulutuksen hallintatoiminto, jolla virrankulutusta voidaan vahentaa tehokkaasti. Toiminto asettaa PCl
Express(PCle) -pohjaiset sarjayhteyslaitteet vahaisen virrankulutuksen tilaan, kun laitteet eivéat ole kaytossa.

BIOS tai kayttojarjestelman virrankulutuksen hallintaosa ohjaa ASPM:&4a kahdessa kokoonpanossa.

Ei kaytdssa: PCle-laitteet toimivat suurtehotilassa.
L1-tila: PCle-sarjayhteyslaitteen kaksisuuntainen asetus vahaisen virrankulutuksen tilaan.

@l HUOMAUTUS: Téama tila tuo suuremman virransédaston mutta aiheuttaa viiveen, kun yhteys muodostetaan uudelleen.

PCle-vayla on heratettava pientehotilasta, jotta yhteys laitteeseen voidaan muodostaa. Se aiheuttaa viiveen, jota kutsutaan myos ASPM-
poistumisviiveeksi.
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Jarjestelman asennusohjelma

Jarjestelman asennusohjelman avulla voit hallita laitteistoa ja maarittaa BIOS-tason asetuksia. Jarjestelman asennusohjelman kautta voit

muuttaa NVRAM-asetuksia, kun liséét tai poistat laitteita
esittaa jarjestelman laitteistokokoonpanon

ottaa integroituja laitteita kdyttdon tai poistaa ne kaytosta
maarittda suorituskyvyn ja virranhallinnan kynnysarvot
hallita tietokoneen suojausta

Aiheet:

Kaynnistysvalikko

Jarjestelman asennusohjelman asetukset

BIOS:in péivitys Windowsissa

Dellin BIOS:in paivittdminen Linux- ja Ubuntu-ympéaristdissa
BIOS:in paivittaminen F12-kertakaynnistysvalikosta

Kaynnistysvalikko

Kun Dell™-logo tulee nékyviin, siirry kdynnistysvalikkoon painamalla <F12>. Nakyviin tulee luettelo jarjestelman kelvollisista
kaynnistyslaitteista. Tama valikko siséltda Diagnostics (Ongelmanratkaisu)- ja BIOS -asetukset. Tietokoneen kédynnistyslaitteet nakyvat
kaynnistysvalikossa. Tasta valikosta on hyotya, kun haluat kdynnistaa tietokoneen tietyn laitteen avulla tai saada nakyviin
ongelmanratkaisutiedot. Kéynnistysvalikon k&yttaminen ei tee muutoksia BIOSiin tallennettuun kaynnistysjarjestykseen.

Asetukset ovat:
Legacy Boot:

sisdinen kiintolevy
Onboard NIC (Sisainen verkkokortti)
UEFI Boot:

Windows Boot Manager
Muut asetukset:

BIOS-asetukset

BIOS:in flashpaivitys
Diagnostiikka

Muuta Boot-tilan asetuksia

Jarjestelman asennusohjelman asetukset

@l HUOMAUTUS: Tassa osassa kuvattuja kohtia ei ehka ole kaikissa tietokoneissa ja kokoonpanoissa.

Taulukko 7. Yleista

Vaihtoehto Kuvaus

Jérjestelmatiedot Nayttaa seuraavat tiedot:

System Information — Nayttéa seuraavat tiedot: BIOS Version (BIOS-versio), Service Tag
(Huoltomerkki), Asset Tag (Laitetunnus), Ownership Tag (Hankintatunnus),
Ownership Date (Hankintapaiva), Manufacture Date (Valmistuspaiva), Express Service
Code (Pikahuoltokoodi) ja Signed Firmware Code (Allekirjoitettu
laiteohjelmistopaivitys).
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Vaihtoehto

Kuvaus

Kaynnistysjarjestys

Kaynnistyksen lisdasetukset

BIOS Setup Advanced Mode

Date/Time

Memory Information: Nayttaa seuraavat tiedot: Memory Installed (Asennettu muisti),
Memory Available (Kaytettavissa oleva muisti), Memory Speed (Muistin nopeus),
Memory Channel Mode (Muistikanavan tila), Memory Technology (Muistiteknologia),
DIMM 1 Size (DIMM 1 -koko), DIMM 2 Size (DIMM 2 -koko), DIMM 3 Size (DIMM 3 -
koko) ja DIMM 4 Size (DIMM 4 -koko).

PCI Information: Nayttaa paikat SLOT1_M.2 ja SLOT2_M.2.

Processor Information: Naytt&a seuraavat tiedot Processor Type (Suoritintyyppi), Core
Count (Ydinten maard), Processor ID (Suoritintunnus), Current Clock Speed (Sen
hetkinen kellotaajuus), Minimum Clock Speed (Minimikellotaajuus), Maximum Clock
Speed (Maksimikellotaajuus), Processor L2 Cache (Suorittimen L2-valimuisti),
Processor L3 Cache (Suorittimen L3-védlimuisti), Simultaneous Multi-Threading
Capable (Samanaikaisen monisdikeisyyden tuki) ja 64-Bit Technology (64 bitin
teknologia).

Device Information: Nayttaa seuraavat tiedot: LOM MAC Address (LOM MAC -osoite) ja
Audio Controller (Adniohjain).

Video Device Information: Nayttaa seuraavat tiedot: dGPU Video Controller (Erillisen
nadytonohjaimen ohjain) ja Native resolution (Natiivitarkkuus)

Boot Mode (Kaynnistystapa)
Boot List Option (K&ynnistysluettelovalinta):

Legacy (Perinteinen)

UEFI (oletus)
Enable Boot Devices (Ota kaynnistyslaitteita kayttdon)
Kaynnistysjarjestys

Add Boot Option (Lisaa kdynnistysvalinta)
Remove Boot Option (Poista k&ynnistysvalinta)
View Boot Option (Tarkastele kdynnistysvalintaa)

Voit valita Enable Legacy Option ROMs (Ota vanhat ROM-levyt kayttdon) -asetuksen. Taméa
vaihtoehto on valittu oletusarvoisesti.

Enable (Kaytodssa) (oletusasetus)
Disabled (Ei kéytdssa)
Voit valita BIOS Setup Advanced Mode -tilan. Tdma vaihtoehto on valittu oletusarvoisesti.

Enable (Kaytossa) (oletusasetus)
Disabled (Ei kaytossa)

Voit muuttaa paivamaara- ja kellonaika-asetuksia. Jarjestelman paivamaaran ja kellonajan muutokset

tulevat voimaan valittomasti.

Taulukko 8. Jarjestelman kokoonpano

Vaihtoehto

Kuvaus

Integrated NIC

Sarjaportti

Voit hallita kiintedd LAN-kontrolleria. Vaihtoehtoa Enable UEFI Network Stack (Ota kayttédn UEFI
Network Stack) ei ole valittu oletusarvoisesti. Vaihtoehdot ovat:

Disabled (Ei kéytdssa)

Enabled (Kaytdssé)
Enabled w/PXE (Kaytossa PXE:lI&) (oletusasetus)

@ HUOMAUTUS: Tassa osassa kuvattuja kohtia ei ehka ole kaikissa tietokoneissa ja
kokoonpanoissa.

Vaihtoehdot ovat:

COM1 (oletusarvoisesti kdytdssé)

COM2 (pois kaytdsté oletusarvoisesti)
COMB3 (pois kaytdsté oletusarvoisesti)
COMA4 (pois kaytodsta oletusarvoisesti)
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Vaihtoehto

Kuvaus

SATA Operation

Drives

Smart Reporting

USB Configuration

USB PowerShare

Aani

Miscellaneous Devices

Dust Filter Maintenance
(Pélysuodattimen huolto)

Taulukko 9. Video

Vaihtoehto

Voit maérittaa integroidun kiintolevyohjaimen kayttotilan.

Disabled (Ei kéytossd) = SATA-ohjaimet on piilotettu
AHCI (oletusarvoisesti kaytdssa)
RAID ON = SATA on maaritetty tukemaan RAID-tilaa (pois kaytbstéa oletusarvoisesti)

Kayttaja voi ottaa kayttdon ja poistaa kaytosta sisdisia asemia:

SATA-O (oletusarvoisesti kdytdssd)
SATA-1

SATA-2

SATA-3

M.2 PCle SSD-0

Tama kenttd maarittad, iimoitetaanko integroitujen asemien kiintolevyvirheet jarjestelman
kéynnistyksen yhteydessa. Enable Smart Reporting (Ota kdytt66n Smart Reporting) -
vaihtoehto on oletusarvoisesti pois kaytdsta.

Voit ottaa integroidun USB-ohjaimen kayttdon tai poistaa sen kaytosta.

Enable Boot Support
Enable Front USB Ports (Ota etuosan USB-portit kayttoon)
Enable Rear USB Ports (Ota kayttoon takaosan USB-portit)

Kaikki vaihtoehdot on otettu oletusarvoisesti kayttdon.

Talla asetuksella voit ladata ulkoisia laitteita, kuten matkapuhelimia ja musiikkisoittimia. Tama
vaihtoehto on oletusarvoisesti pois kaytosta.

Voit ottaa integroidun aaniohjaimen kayttdon tai poistaa sen kaytdsta. Enable Audio (Ota audio
kayttoon) -vaihtoehto on valittu oletusarvoisesti.

Enable Microphone (Ota mikrofoni k&yttdon)
Enable Audio (Ota &ani kayttdon)
Enable Internal Speaker (Ota sisdinen mikrofoni kayttéon)

Kaikki vaihtoehdot on otettu oletusarvoisesti kayttoon.

Kayttaja voi ottaa Miscellaneous Devices -laitteet kayttdon tai poistaa ne kdytdsta. Vaihtoehdot ovat
seuraavat:

Enable Secure Digital (SD) Card (Ota kayttdon suojattu SD-kortti) — oletuksena kaytdssa
Secure Digital (SD) Card read only mode (SD-kortti kirjoitussuojattu)

Voit valita pélynsuodattimen huoltovalin 15 ja 180 paivan valilta.

Kuvaus

Multi-Display
Primary Display

Taulukko 10. Tietoturva

Vaihtoehto

Téama vaihtoehto on oletusarvoisesti valittu.
Voit valita ensisijaisen ndyton, kun jarjestelmassa on useita ndytdnohjaimia.

Auto (Automaattinen) (oletus)
Integrated Graphics

®| HUOMAUTUS: Jos et valitse asetusta Auto, kiintea grafiikkalaite on kaytettavissa.

Kuvaus

Admin Password
System Password

Internal HDD-0 Password

Mahdollistaa jérjestelménvalvojan salasanan méaarittdmisen, muuttamisen ja poistamisen.
Mahdollistaa jérjestelmén salasanan maérittdmisen, muuttamisen ja poistamisen.

Mahdollistaa tietokoneen sisdisen kiintolevyn salasanan maarittdmisen, muuttamisen ja poistamisen.
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Vaihtoehto

Kuvaus

Internal HDD-1 Password
Internal HDD-2 Password
Strong Password

Password Configuration

Password Change

UEFI Capsule Firmware Updates

TPM 2.0 Security

Computrace

Chassis Intrusion

Admin Setup Lockout

SMM Security Mitigation

Taulukko 11. Suojattu kdynnistys

Vaihtoehto

Mahdollistaa tietokoneen sisaisen kiintolevyn salasanan maarittamisen, muuttamisen ja poistamisen.
Mahdollistaa tietokoneen sisaisen kiintolevyn salasanan maarittamisen, muuttamisen ja poistamisen.
Talla asetuksella jarjestelman vahva salasana voidaan ottaa kayttodn tai poistaa kaytosta.

Kayttaja voi maarittaa valvojan salasanassa ja jarjestelman salasanassa sallittujen merkkien minimi- ja
maksimimaaran. Merkkialue on 4-32.

Kayttaja voi maarittaa, sallitaanko jarjestelman ja kiintolevyn salasanojen muutokset, kun
jarjestelmanvalvojan salasana on kaytossa.

Allow Non-Admin Password Changes (Salli muiden kuin valvojan salasanojen muutokset) —
Tama asetus on oletusarvoisesti kdytodssa.

Tama vaihtoehto maaréa, salliko tdma jarjestelmé BIOS-paivitykset UEFI-kapselipéivityspakkauksina.
Tama vaihtoehto on oletusarvoisesti valittu. TAman vaihtoehdon poistaminen kéytosta estéé BIOS-
paivitykset sellaisista palveluista kuin Microsoft Windows Update ja Linux Vendor Firmware Service
(LVFS).

Talla asetuksella voidaan valita, onko TPM (Trusted Platform Module) kayttojérjestelman nahtévissa.
TPM On (TPM kaytossa) (oletus)

PPI Bypass for Enable Commands (PPI-ohitus kéyttédn otetuille komennoille)
PPI Bypass for Disable Commands (PPIl-ohitus kaytdsté poistetuille komennoille)
PPI Bypass for Clear Commands (PPI-ohitus tyhjennetyille komennoaille)
Attestation Enable (Vahvistus kaytdssa) (oletus)
Key Storage Enable (Avaintallennus kaytdssa) (oletus)

- SHA-256 (oletus)

Clear (Tyhjenna)

TPM State (TPM-tila)
Disable (Poista kaytosta)

Enable (Kaytossa) (oletusasetus)

Talla kentalla voi aktivoida vaihtoehtoisenAbsolute Softwaren Computrace-palvelun BIOS-
moduulilittyman tai poistaa sen kaytosta. Ottaa kayttoodn tai poistaa kdytosta laitehallintaan
tarkoitetun Computrace-palvelun.

Deactivate (Poista kdytdstd) — Tama vaihtoehto on valittu oletusarvoisesti.
Disable (Poista kaytosta)
Activate (Ota kayttdon)

Vaihtoehdot ovat:

Disable (Poista kaytosta) (oletus)
Enable (Kaytossa)
On (Kéaytdssa) - Silent (Hiljainen)

Kayttaja voi maarittaa, sallitaanko asennusohjelmaan siirtyminen, kun jarjestelmanvalvojan salasana on
kaytdssa. Tama asetus ei ole oletusarvoisesti kaytossa.

Vaihtoehdot ovat:

Disable (Poista kdytosta) (oletus)
Enable (Kaytossa)

Kuvaus

Secure Boot Enable

Kayttaja voi ottaa suojatun kaynnistysominaisuuden kayttdon tai poistaa sen kaytodsta

Disable (Pois kaytdsta) (valittu oletusarvoisesti)
Enable (Kaytossa)
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Vaihtoehto

Kuvaus

Expert key Management

Taulukko 12. Suorituskyky

Vaihtoehto

C States Control

AMD TurboCore Technology

Taulukko 13. Virranhallinta

Vaihtoehto

Kayttéja voi muuttaa suojausavaintietokantoja vain, jos mukautettu tila on kaytdssa. Enable
Custom Mode (Ota mukautettu tila kdyttdon) -vaihtoehto on oletusarvoisesti pois kaytosta.
Vaihtoehdot ovat:

PK (oletus)
KEK

db

dbx

Jos otat mukautetun tilan kayttodn, asetusten PK, KEK, db ja dbx vaihtoehdot tulevat nakyviin.
Vaihtoehdot ovat:

Save to File (Tallenna tiedostoon) — Tallentaa avaimen kaytt&jan valitsemaan tiedostoon
Replace from File (Korvaa tiedostosta) — Korvaa sen hetkisen avaimen kayttgjan
valitsemasta tiedostosta saadulla avaimella

Append from File (Liita tiedostosta) — Lisd4 avaimen sen hetkiseen tietokantaan kayttdjan
valitsemasta tiedostosta

Delete (Poista) — Poistaa valitun avaimen
Reset All Keys (Palauta kaikki avaimet) — Palauttaa oletusasetuksiin
Delete All Keys (Poista kaikki avaimet) — Poistaa kaikki avaimet

@ HUOMAUTUS: Jos poistat Custom Mode (Mukautettu tila) -tilan kaytosta, kaikki
muutokset poistetaan ja avaimet palautetaan oletusasetuksiin.

Kuvaus

Voit ottaa kayttdon tai poistaa kaytosta ylimaaréisen suorittimen
lepotilat. T&ma asetus on oletusarvoisesti kaytodssa.

Tama asetus on oletusarvoisesti kaytossa.

Kuvaus

AC Recovery

Auto On Time

Deep Sleep Control

Fan Control Override
(Tuuletuksen hallinnan ohitus)

USB Wake Support

Wake on LAN/WWAN

M&&ritté8, miten jarjestelma reagoi, kun verkkovirta kytketdan séhkokatkon jélkeen. AC-palautuksen
asetus voi olla:

Power Off (Virta pois)

Power On (Kaynnista)

Last Power State (Viimeisin tila)

Oletusasetus on Power Off (Virta pois).

Asettaa tietokoneen automaattisen kaynnistyksen ajankohdan. Aika naytetdan 12 tunnin muodossa

(tunnit:minuutit:sekunnit). Muuta aloitusaikaa kirjoittamalla arvot aika- ja AM/PM-kenttiin.

@ HUOMAUTUS: Tama ominaisuus ei toimi, jos katkaiset tietokoneesta virran jatkojohdon
tai ylijannitesuojan katkaisimesta tai jos Auto Power (Automaattikdynnistys) -
asetuksena on Disabled (Ei kaytossa).

Kayttaja voi maarittéda ohjaimet Deep Sleep -tilassa.

Disabled (Ei kéytdssa)
Kaytdssa vai Shissa
Kaytdssa S4:ssé ja Sh:ssa

Tama vaihtoehto on oletusarvoisesti kdytdssa S4:ssé ja Sb:ssa.

Voit hallita jarjestelmén tuulettimen nopeutta. Kun vaihtoehto on kdytossa, tuuletin pydrii suurimmalla
nopeudellaan. TAma vaihtoehto on oletusarvoisesti pois kaytdsta.

Kayttaja voi maarittaa, ettd USB-laitteet voivat herattaa jarjestelman valmiustilasta. Vaihtoehto
Enable USB Wake Support (Ota kayttoon USB-heratystuki) on valittu oletusarvoisesti.

Tama vaihtoehto sallii tietokoneen kaynnistamisen erityiselld LAN-signaalilla. Ominaisuus toimii vain,
kun tietokone on liitetty verkkovirtaan.
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Vaihtoehto

Kuvaus

Block Sleep

Active State Power Management
(Aktiivisen tilan virranhallinta)

Taulukko 14. POST-toiminta

Vaihtoehto

Disabled (Poissa kadytostad) — Jarjestelmaa ei voi kdynnistaa tietylld LAN-signaalilla, kun se saa
heré&tyssignaalin LAN- tai WLAN-verkon kautta.

LAN - Jarjestelma voidaan kéynnistaa tietylla LAN-signaalilla.
WLAN Only (Vain WLAN) — Jarjestelma voidaan kéynnistéa tietyllda WLAN-signaalilla.

LAN or WLAN (LAN tai WLAN) — Jarjestelmé voidaan kdynnistaa tietylla LAN- tai WLAN-
signaalilla.

LAN with PXE Boot (LAN PXE-kaynnistykselld) — Heratyspaketti, joka lahetetdan
jarjestelmaan joko S4- tai Sb-tilassa, saa jérjestelman kaynnistymaan suoraan PXE:hen.

Tama vaihtoehto on oletusarvoisesti pois kéytdsta.

Voit estaa lepotilaan (S3-tilaan) siirtymisen kayttojarjestelméssa. Tama vaihtoehto on oletusarvoisesti
pois kaytosta.

Disabled (Pois kaytdsté) (oletus)
L1 Only (vain L1)

Kuvaus

Numlock LED

Keyboard Errors

Warnings and Errors

Extend BIOS POST Time

Full Screen Logo

Taulukko 15. Virtualisointituki

Vaihtoehto

Voit ottaa kayttdon tai poistaa kaytdstd numerolukitusndppaimen, kun tietokone kaynnistyy. Tama
asetus on oletusarvoisesti kaytossa.

Voit ottaa kayttdon tai poistaa kaytdsta nappaimistdvirheilmoitukset tietokoneen kdynnistyessa.
Tama asetus on oletusarvoisesti kaytossa.

Tama asetus voi nopeuttaa kaynnistysté ohittamalla joitain yhteensopivuusvaiheita:

Prompt on Warnings and Errors (Kehotus varoituksista ja virheistd) — oletuksena k&ytdssa
Continue on Warnings (Jatka varoituksia)
Jatka varoituksia ja virheita

Vaihtoehdot ovat:

0 seconds (0 sekuntia) (oletusasetus)
5 seconds (5 sekuntia)
10 seconds (10 sekuntia)

Tama vaihtoehto on oletusarvoisesti pois kaytosta.

Kuvaus

AMD-V Technology
AMD-VI Technology

Taulukko 16. Huolto

Tama asetus on oletusarvoisesti kaytossa.

Tama asetus on oletusarvoisesti kdytossa.

Vaihtoehto Kuvaus
Service Tag Nayttaa tietokoneen huoltomerkin.
Asset Tag Sallii jarjestelman laitetunnuksen luomisen, jos sellaista ei ole maaritetty. Tama vaihtoehto on

SERR Messages

BIOS Downgrade

maaritetty oletusarvoisesti.

Ohjaa SERR-viestitekniikkaa. Téama vaihtoehto on maaritetty oletusarvoisesti. Jotkin grafiikkakortit
vaativat, ettd SERR-viestitekniikka poistetaan kaytosta.

Voit ohjata jarjestelman laiteohjelmiston palauttamista edelliseen versioon. Tama asetus on

oletusarvoisesti kaytossa.

@ HUOMAUTUS: Jos tédta asetusta ei ole valittu, jarjestelman laiteohjelmiston flash-
pdivitys aiempaan versioon on estetty.
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Vaihtoehto Kuvaus

Data Wipe Voit poistaa tiedot suojatusti kaikista sisaisista tallennuslaitteista, kuten kiintolevylté ja SSD-, mSATA-
ja eMMC-asemilta. Vaihtoehto Wipe on Next Boot (Poista seuraavan kdynnistyksen yhteydessé) on
pois kaytdsta oletusarvoisesti.

BIOS recovery Voit palauttaa BIOS-viat ensisijaisen kiintolevyn palautustiedostoista. BIOS Recovery from Hard
Drive (BIOS-palautus kiintolevyltd) -vaihtoehto on oletusarvoisesti kaytdssa.

Taulukko 17. Hallinta

Vaihtoehto Kuvaus

Broadcom@ TruManage Nayttaa jarjestelman hallintaominaisuuden.

Disable (Poista kdytosta)
Enable (Kaytossa) (oletusasetus)

Taulukko 18. Jarjestelmalokit

Vaihtoehto Kuvaus

BIOS Events Nayttaa jarjestelman tapahtumalokin ja sallii seuraavat:

Keep (Sailyta) (oletus)
Clear (Tyhjenna)

Taulukko 19. SupportAssist System Resolution

Vaihtoehto Kuvaus

Auto OS Recovery Threshold Vaihtoehdot ovat OFF, 1, 2 (oletus) ja 3.

BIOS:in paivitys Windowsissa
Suosittelemme, etta péivitat BIOS:in (jarjestelman maaritysohjelman) vaihtaessasi emolevyn tai péivityksen tullessa saataville.

®

HUOMAUTUS: Jos BitLocker on otettu kdyttoon, se on poistettava kdytosta ennen jarjestelman BIOS:in paivitysta, ja
otettava jalleen kayttoon, kun BIOS:in paivitys on valmis.

1. Kaynnist4 tietokone uudelleen.

2. Siirry osoitteeseen Dell.com/support.
Anna Palvelutunnus (Service Tag) tai Pikahuoltokoodi (Express Service Code) ja klikkaa Laheta (Submit).
Klikkaa Detect Product (Tunnista tuote) ja seuraa ndytdlle tulevia ohjeita.

3. Jos et tunnista tai [6yda palvelutunnusta, klikkaa Choose from all products (Valitse kaikista tuotteista).

4. Valitse luettelosta Products (Tuotteet) -luokka.

®| HUOMAUTUS: Valitse asianmukainen luokka, jotta voit siirtya tuotesivulle.

5. Valitse tietokoneen malli, niin tietokoneen Product Support (Tuotetuki) -sivu avautuu.

6. Klikkaa Get drivers (Hae ohjaimet) ja klikkaa Drivers and Downloads (Ohjaimet ja ladattavat tiedostot).
Drivers and Downloads (Ohjaimet ja ladattavat tiedostot) -osa avautuu.

7. Klikkaa Find it myself (Etsi itse).
Klikkaa BIOS, jotta nédet BIOS-versiot.
9. Paikanna uusin BIOS-tiedosto ja klikkaa Download (Lataa).

10. Valitse haluamasi latausmenetelma Please select your download method below (Valitse lataustapa alta) -ikkunasta ja klikkaa
Download File (Lataa tiedosto).
File Download (Tiedoston lataus) -ikkuna tulee nakyviin.

1. Tallenna tiedosto tydpodydalle klikkaamalla Save (Tallenna).
12. Asenna paivitetyt BIOS-asetukset tietokoneeseen klikkaamalla Run (Suorita).
Noudata naytdn ohjeita.
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BIOS:in paivittaminen jarjestelmissa, joissa BitLocker on
kaytossa

: Jos BitLockerin kayttoa ei keskeyteta ennen BIOS:in paivittamista, BitLocker-avainta ei tunnisteta kun
jarjestelma kaynnistetaan seuraavan kerran. Sinua pyydetaan antamaan palautusavain, jotta voit jatkaa. Jarjestelma
pyytaa palautusavainta jokaisen uudelleenkdynnistyksen yhteydessa. Jos et tiedd palautusavainta, saatat menettaa
tietoja tai voit joutua asentamaan kayttojarjestelman uudelleen. Katso lisdtiedot tietdmyskannan artikkelista BIOS:in
paivittaminen Dell-jarjestelmissd, joissa BitLocker on kdytossa

Jarjestelman BIOS:in paivittaminen USB-
tallennuslaitteelta

Jos Windowsia ei voi kdynnistdd mutta BIOS taytyy péivittaa, lataa BIOS-tiedosto kayttamalla toista jarjestelméaa ja tallenna se USB-
muistitikkuun, jonka avulla jarjestelman voi k&ynnistaa.
HUOMAUTUS: Tarvitset USB-muistitikun, jonka avulla jarjestelman voi kdynnistaa. Katso lisdatiedot seuraavasta

artikkelista: Kdaynnistettavan USB-muistilaitteen luominen Dell Diagnostic Deployment Packagen (DDDP) avulla

Lataa BIOS-paéivitys .EXE-tiedostona toiseen jarjestelmaan.

Kopioi esimerkiksi O9010A12.EXE-tiedosto USB-muistitikkuun, jonka avulla jarjestelmén voi kdynnistaa.

Aseta USB-muistitikku jarjestelmaan, jonka BIOS taytyy paivittaa.

Kéynnista jarjestelma. Kun Dell-logo tulee nékyviin, paina F12-ndpp&inta. Kertaluontoinen k&ynnistysvalikko tulee nakyviin.
Valitse nuolindppaimilla USB Storage Device (USB-tallennuslaite) ja klikkaa Enter.

Nayttoon tulee Diag C:\> -kehote.

Suorita tiedosto kirjoittamalla tiedoston koko nimi, esimerkiksi O9010A12.exe, ja paina Enter.

© N OO NN

BIOS-paivitysohjelma latautuu. Noudata ndyton ohjeita.

BIOS Update Utility

Thiz utility will update the system BIDS and lirmware. During the
update procedure, yo system will restart. Do wot interrwg his
procedure once it begins. Do not discoanect the AC power zource (if you
are updating a mobile computer, conmect the AC power adapter).
Interruption of the BIDSAFirmware update procedure will likely render
your system wnusable.

Do you wizh to continwme (ysm)7? y

= Copyre ight 9 B11 Dell Inc. fll Rig

Kuva 4. DOS BIOS -paivitysikkuna

Dellin BIOS:in paivittaminen Linux- ja Ubuntu-
ymparistoissa

Jos haluat paivittaa jarjestelman BIOS:in Linux-ymparistdssa (esim. Ubuntu), katsohttps://www.dell.com/support/article/sIin171755/.
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https://www.dell.com/support/article/sln171755/

BIOS:in paivittaminen F12-
kertakaynnistysvalikosta

Voit paivittédad BIOS-jarjestelman FAT32 USB -muistitikulle kopioidun BIOS update .exe -tiedoston avulla ja kdynnistaa sen F12-
kertakaynnistysvalikosta.

BIOS-péivitys

Voit suorittaa BIOS-péivitystiedoston Windowsista kayttamalla USB-muistitikkua, jonka jéarjestelma voi kdynnistaa. Voit myods paivittaa
BIOS:in jarjestelman F12-kertakaynnistysvalikosta.

Useimmissa vuoden 2012 jalkeen luoduissa Dell-jérjestelmissa on tdmé valmius. Voit tarkistaa sen kdynnistdmalla jarjestelman F12-
kertakdynnistysvalikosta ja varmistamalla, ettd BIOS FLASH UPDATE (BIOS-PAIVITYS) on mainittu luettelossa jarjestelmén
kaynnistysvaihtoehtona. Jos vaihtoehto on luettelossa, BIOS tukee tata BIOS-paivitysvaihtoehtoa.

@ HUOMAUTUS: Tata toimintoa voi kayttda vain jarjestelmissa, joissa on BIOS Flash Update -vaihtoehto F12-
kertakadynnistysvalikossa.

Pavittaminen kertakaynnistysvalikosta

BIOS:in paivittdminen F12-kertakayttdvalikosta edellyttad seuraavia:

FAT32-tiedostojarjestelméaan formatoitu USB-muistitikku (muistitikun ei tarvitse olla kdynnistettava).
Suoritettava BIOS-tiedosto, joka ladataan Dell-tuen verkkosivustolta ja kopioidaan USB-muistitikun juurinakemistoon.
Jéarjestelmaan kytketty verkkolaite.
Toimiva jarjestelman akku BIOS:in péivittamiseen.
Suorita seuraavat vaiheet BIOS:in paivittdmiseksi F12-valikosta:

: Ala sammuta jarjestelmai BlOS:in paivityksen aikana. Jarjestelman sammuttaminen voi estaa jarjestelman
kaynnistymisen.
1. Sammuta jarjestelma ja aseta USB-muistitikku, johon olet kopioinut paivityksen jérjestelman USB-porttiin.

2. Kaynnista jarjestelma ja avaa kertakaynnistysvalikko painamalla F12-n&ppainta, korosta BIOS Update (BIOS-paivitys) hiirella tai
nuolindppaimillé ja paina sitten Enter.

=

OptiPlex 5055 Ryzen APU  [H1eH Setup

Diagnostics

BIOS Version 1.1.0
Processor. - AMD CPU
Memory. 4GB

Serice Ty GLIFROW
‘

Acvanced Sewwp I | | on BIOS Update Device Configuration
| IS )

Boot mode [ | UEFI

Secure Boot | e

UEFI Boot Devices n
2

Windows Boot Manager
2, UEFI ONBOARD NIC (IPV4)
&2, UEFI ONBOARD NIC (IPV6)

UEFI STS00DMO02-15810A
7990051Q

© ExiT

3. BIOS:in paivitysvalikko avautuu. Valitse Flash from file (paivita tiedostosta).
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Flash BIOS 71 TGN
System BIOS

Information

System: CptiPlex 5055 Ryzen APU

Revision: 110

Vendor: Det

'
BIOS upaate fie <None telected>

Systen: <None selected>

Revision: <None selected>

Vendor: <None selected>

N e

ICIMUpﬁltl i

4. Valitse ulkoinen USB-laite

File Explorer

NTFS,

[Pc 0x2)/PciO: 0x0,0x0,0x0)/HD(L.GP
T.EG4TEB30-0252-4256-800F-260665F61218,0x800,0xF9800))
NO VOLUME LABEL,

IPciRoot0x0)/Pei{0x1,0x2)/Pei(0x0,0x1)/ Sata{0x0,0x0,0x0) /HD{2.GP
T.68ADAB09-79EA-4733-ASFS -DAGF77061151.0xFA000.0x32000)]

INTES,

[PeReot (0x0)/Pei(0x1,0x2)/Pi0x0,0x1)/ Sata{0x0,0x0,0x0) HD{4,GP |
T.97056558-C16A-40CC-9498-0F 3E222CE2E5.0x154000,0.3A25
1800)]

ADATAUFD,

[PciRoot(0x0)/Pei(0x1.022)/ Pei{0x0,0%0)/USBI0x8.0x0)/HDILMBR.O
*x04D05721,0:3F 0xF'B7C1)]

Load File

(PR AAH NP O P O 2) Pt O /Pt Dl

5. Kun tiedosto on valittu, kaksoisnapsauta nollauksen kohdetiedostoa ja laheta se.
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File Explorer

|KonaRV_1.10.exe

Konaﬂt’_l!(iﬁ_wmhble_nwmqm

KonaRV_8GB_available_memory jpg
RU32 cfi

RUefi

DASH Auto Run_RR_M 7z
72920-x64 72

DeiliSbPer.c

KonaRV_1.10.exe

6. Napsauta Update BIOS (Paivita BIOS). Jarjestelma kdynnistyy uudelleen ja péivittaa BIOS:in.

Flash BIOS

‘System BIOS

Information

System: OptiPiax 5055 Ryzen APU
Revision: 110

Vendor: Ded

{Fluh from file

BIOS update e \KonaRV._110 exe
System OptiPiex S055 Ryzen APU
Revaion 110

Vendor Oellinc:

Update a[gs;

Cancel Update

B R

Kun paivitys on valmis, jarjestelma kaynnistyy uudelleen ja BIOS:in péivitysprosessi on suoritettu.
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Tekniset tiedot

@ HUOMAUTUS: Tuotteet saattavat vaihdella alueen mukaan. Lis&aa tietoa laitteistosi kokoonpanosta saat valitsemalla:

+ Windows 10, klikkaa tai napauta Kdynnista E > Asetukset > Jarjestelma > Tietoja.

Taulukko 20. Piirisarjan tekniset tiedot

Ominaisuus Tekniset tiedot

Piirisarja AMD B350 -piirisarja

Suoritin

Taulukko 21. Suorittimen tekniset tiedot

Ominaisuus Tekniset tiedot

Suoritintyyppi . AMD Ryzen 7 PRO 1700 (OC'/ L2-valimuisti: 4 Mt / 16T / 3,0 GHz /
65 W)

AMD Ryzen 5 PRO 1500 (QC%/ L2-valimuisti: 2 Mt / 8T / 3,56 GHz /
65 W)

AMD Ryzen 3 PRO 1300 (QC?/ L2-valimuisti: 2 Mt / 4T / 3,5 GHz /
65 W)

['l: kahdeksanytiminen

[2]: neliytiminen
[3: kaksiytiminen

@l HUOMAUTUS: GHz-taajuuden XFR-toimintoa (Extended Frequency) ei tueta OptiPlex 5055:ssa.

Muisti

Taulukko 22. Muistitiedot

Ominaisuus Tekniset tiedot

Muistityyppi DDR4

Muistin nopeus Enint&én 2 400 MHz

Muistilitdnnat Neljg DIMM-paikkaa

Muistikapasiteetti Enint&én 64 Gt

Vahimmaismuisti 4 Gt (2 Gt vain Linux-pohjaisessa kayttojarjestelmassa)
Enimmaéismuisti 64 Gt

Video

Taulukko 23. Kuvatiedot

Ominaisuus Tekniset tiedot

Integroitu Ei saatavilla

70 Tekniset tiedot



Ominaisuus Tekniset tiedot

Valinnainen . 1Gt:n AMD Radeon R5 430
4 Gt:n AMD Radeon R7 450

Taulukko 24. Ainitiedot
Ominaisuus Tekniset tiedot
Integroitu Realtek HDA Codec ALC3234

Verkko

Taulukko 25. Verkkotiedot

Ominaisuus Tekniset tiedot

Integroitu BCMb5762BOKMLG Broadcom -ethernet-sovitin
Laajennusvayla

Taulukko 26. Laajennusvaylan tiedot

Ominaisuus Tekniset tiedot

Vaylatyyppi USB 2.0, USB 3.1 Gen 1, SATA 3 ja PCle Gen 3
Véylanopeus - USB 2.0 — 480 Mbps

USB 3.1Gen 1 - 5 Gbps
SATA 3.0 — 6 Gbps
PCle —

x16 Gen 3: 8 Gt/s
x4 Gen 3: 5 Gt/s
Kaksi x1 Gen 3: 1 Gt/s

Langaton

Taulukko 27. Langattomat kortit

Ominaisuus Tekniset tiedot

WLAN-kortti . Intel Wireless — AC 8265 2x2
Intel Wireless — AC 3165 1x1
Bluetooth 4.1

@ HUOMAUTUS: Suorituskyvyn optimoimiseksi suositellaan, etta
langatonta nayttoa kdytetaan sellaisen tukiasaeman kanssa, joka
tukee 5 GHz:n standardia.
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Drives (Asemat)

Taulukko 28. Drives (Asemat)

Ominaisuus

Tekniset tiedot

Sisaisesti kaytettavissa

Ulkoiset liitannat

Taulukko 29. Ulkoisten liitdntdjen tiedot

Ominaisuus

2,5 tuuman SATA-asemapaikka
3,5 tuuman SATA-asemapaikka
M.2 SATA ja NVMe SSD

Tekniset tiedot

Aani
Etupaneeli
Takapaneeli
Verkkokortti
Sarja

USB 2.0

USB 3.1. 1. sukupolvi

Video

Yleiskuuloke
Line-out-liitéanta

RJ-45-liitin

PS2- ja sarjaliitanta

Edessa — 2
Takana — 2
Sisélla — 2
Edessa — 2
Takana — 4
Sisélla - 0

Ei sisdanrakennettua videoporttia, tuettu lisattavilld PCle-naytdnohjaimilla

@l HUOMAUTUS: Kaytettavissa olevat videoliitinnat voivat vaihdella valitun nayténohjaimen mukaan.

Ohjaimet ja valot

Taulukko 30. Ohjaimet ja valot

Ominaisuus

Tekniset tiedot

Tietokoneen edessa

Virtapainikkeen valo

Aseman merkkivalo

Tietokoneen takana

Linkin yhtenaisyysvalo integroidussa verkkolaitteessa

Verkon toimintavalo integroidussa verkkolaitteessa

72 Tekniset tiedot

Valkoinen valo — tasaisena palava valkoinen valo imoittaa, etta virta on
kytketty; hitaasti vilkkuva valkoinen valo ilmoittaa, etta tietokone on
lepotilassa.

Valkoinen valo — hitaasti vilkkuva valkoinen valo osoittaa, etté tietokone
lukee tietoja kiintolevylta tai tallentaa tietoja kiintolevylle.

Vihrea — verkon ja tietokoneen vélilld on yhteys, jonka nopeus on 10 Mb/s.
Vihrea — verkon ja tietokoneen valillé on yhteys, jonka nopeus on 100 Mb/s.
Oranssi — verkon ja tietokoneen vélisen yhteyden nopeus on 1 000 Mb/s.
Ei pala (ei valoa) — Tietokone ei saa fyysista yhteytta verkkoon.

Keltainen valo — vilkkuva keltainen valo osoittaa, ettéd verkko on toiminnassa.



Ominaisuus

Tekniset tiedot

Virtaldhteen diagnostiikkamerkkivalo

Virta

Taulukko 31. Virran tekniset tiedot

Vihrea valo — virtaldhde on paalla ja toimii. Virtakaapeli on liitettava
virtaliittimeen (tietokoneen takana) ja pistorasiaan.

Ominaisuus Tekniset tiedot
Sahkdteho 240 W
AC-tulojannite 90-264 VAC
AC-tulovirta (matala AC-véli / korkea AC- 4A/2A

vali)

AC-tulotaajuus 47 Hz / 63 Hz

Nappiparisto

Mitat

Taulukko 32. Mitat

3 V:n CR2032-litiumnappiparisto

Mitat Tower

Korkeus 35 cm (13,8 tuumaa)
Leveys 15,4 cm (6,1 tuumaa)
Syvyys 27,4 cm (10,8 tuumaa)
Paino 7,93 kg (17,49 paunaa)

Kayttoymparisto

Taulukko 33. Ymparistotiedot

Ominaisuus

Tekniset tiedot

Lampdtila-alue
Kayton aikana
Kayton ulkopuolella
Suhteellinen kosteus (enintdan)
Kayton aikana
Kayton ulkopuolella
Enimmaisvarahtely
Kayton aikana
Kayton ulkopuolella
Enimmaisisku
Kayton aikana
Kayton ulkopuolella
Korkeus
Kayton aikana

Kayton ulkopuolella

5-35 °C (41-95 OF)
~40-65 °C (-40-149 °OF)

20-80 % (ei tiivistymisté)
5-95 % (ei tiivistymista)

0,66 GRMS
1,37 Grms

400G
105G

-15,2 — 30482000 m (-50 — 10 0006560 ft)
-15,20-10 668 m (-50-35 000 ft)

Tekniset tiedot
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Ominaisuus Tekniset tiedot

lIman mukana kulkevien ep&puhtauksien taso G1 tai alempi ANSI/ISA-S71.04-1985-standardin mukaan
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7

Vianmaaritys

Diagnostiikan ja virran merkkivalokoodit

Taulukko 34. Virran merkkivalon tilat

Virran merkkivalon tila Mahdollinen syy Vianmaarityksen vaiheet

Off (Pois)

Tasainen/vilkkuva keltainen

Hitaasti vilkkkuva valkoinen valo

Tasaisen valkoinen

Tietokone on joko sammuksissa
tai ei saa virtaa tai on
horrostilassa.

Tietokoneen POST ei pééase
loppuun saakka tai suoritinvika.

Tietokone on lepotilassa.

Tietokone toimii taysin ja on
kaynnissa.

Liité virtajohto uudelleen
tietokoneen taustapaneelissa
olevaan virtaliitantaan ja
pistorasiaan.

Jos tietokone on kytketty
haaroituspistorasiaan,
varmista, etta se on kytketty
pistorasiaan ja etta
pistorasiassa on virtaa. Ohita
myds ylijannitesuojat ja
jatkojohdot, jotta voit
varmistaa, etta tietokone
kaynnistyy.

Varmista sahkopistorasian
toiminta kokeilemalla sitéa
esim. lampulla.

Irrota kortit ja asenna ne
uudelleen.

Irrota mahdollinen
nayténohjain ja asenna se
uudelleen.

Tarkista, etté virtajohto on
kytketty emolevyyn ja
suorittimeen.

Paina virtapainiketta
palauttaaksesi tietokoneen
valmiustilasta.

Tarkista, etta kaikki
virtajohdot on kytketty
tiukasti emolevyyn.
Varmista, ettd paavirtajohto
ja etupaneelin kaapeli on
litetty emolevyyn.

Jos tietokone ei reagoi, toimi
seuraavasti:

Varmista, ettd nayttd on
kytketty ja paalla.

Jos naytto on kytketty ja
paalld, kuuntele merkkigénia.

@ HUOMAUTUS: Keltaisen merkkivalon vilkkumistapa: Valo vilkkuu 2 tai 3 kertaa, minka jidlkeen tulee lyhyt tauko. Sitten
valo vilkkuu x kertaa (enintdan 7). Vilkkuminen toistuu siten, etta vélissa on pitka tauko. Esimerkiksi 2,3 = 2 keltaista
valdhdysta, lyhyt tauko, 3 keltaista valahdysta, minka jalkeen tulee pitka tauko ja sitten vilkkuminen toistuu.
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Taulukko 35. Virran merkkivalon diagnoosikoodit

Tila Tilan nimi Vilkkuva keltainen Ongelman kuvaus Ehdotettu ongelman
kuvio ratkaisu
- - 2 valahdysta > lyhyt Emolevy on vioittunut Vaihda emolevy
tauko >
1 valahdys > pitka tauko >
toistuu
- - 2 valahdysta > lyhyt E.mol?vy, vir‘FaIéhde tai Jos asiakas voi avustaa
tauko > virtaldhteen johto on vianmaarityksessa, yritd
vioittunut selvittas ongelmaa
2 valahdysta > pitka )
ala dysl a > pitka suorittamalla PSU BIST -
tauko > toistuu .
testi ja asettamalla
kaapeli uudelleen.
Jos mikaan ei auta,
vaihda emolevy,
virtaldhde tai kaapelit
- - 2 vélahdysta > lyhyt Emolevy, muisti tai Jos asiakas voi avustaa
tauko > suoritin on vioittunut vianmaarityksessa, yrita
3 vélahdysta > pitka selvittad ongelmqa
: asettamalla muisti
tauko > toistuu -
uudelleen tai vaihtamalla
tilalle toimiva muisti.
Jos mikaan ei auta,
vaihda emolevy, muisti tai
suoritin
- - 2 valahdysta > lyhyt Viallinen nappiparisto Jos asiakas voi avustaa
tauko > vianmaarityksessa, yrita
i . i lvittaad ongelm
4 vélahdysta > pitka se. ad o ge aa -
: vaihtamalla tilalle toimiva
tauko > toistuu o
nappiparisto.
Jos mikaan ei toimi,
vaihda nappiparisto
S RCM 2 valahdysta > lyhyt BIOS Checksum Failure | jarjestelma on
tauko > (CMOS- palautustilassa.
tarkistussummavirhe)
5 vélahdysté > pitka Paivitd uusimpaan BIOS-
tauko > toistuu versioon. Jos ongelma
jatkuu, vaihda emolevy
S2 CPU 2 valahdysta > lyhyt Viallinen suoritin Suoritinta méaritetéan
tauko > parhaillaan tai havaittin
. o suorittimen vika. Asenna
6 valahdyslta > pitkd suoritin.
tauko > toistuu
S3 MEM 2 valahdysta > lyhyt Muistivirheita Muistin alijarjestelman
tauko > maaritys on kaynnissa.
. Asianmukaiset
7 valahdysta > pitka sg ) uxa Se.
: muistimoduulit on
tauko > toistuu .
havaittu, mutta on
iimennyt muistivirhe.
Jos asiakas voi avustaa
vianmaarityksessa, yrita
selvittdd ongelmaa
asettamalla muisti
uudelleen tai vaihtamalla
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Tila

Tilan nimi

Vilkkuva keltainen
kuvio

Ongelman kuvaus

Ehdotettu ongelman
ratkaisu

toimivaan muistiin, jos
saatavilla.

Jos mikaan ei auta,
vaihda muisti.

S4

PCI

3 valahdystéa > lyhyt
tauko >

1 valahdysta > pitka tauko
> toistuu

PCle-laitteen tai
videoalijarjestelman
virheita

PCle-laitteen maéaritys on
kaynnissa tai PCle-
laitteessa on todettu vika.

Jos asiakas voi avustaa
vianmaarityksessa, yrita
selvittdd ongelmaa
asettamalla PCle-kortti
uudelleen tai poistamalla
ne yksi kerrallaan sen
maarittdmiseksi, mika
kortti on viallinen.

Jos havaitsit, ettd PCle-
kortissa on vika, vaihda
PCle-kortti.

Jos PCle-korteissa ei ollut
vikaa, vaihda emolevy.

S5

VID

3 valahdysta > lyhyt
tauko >

2 vélahdysta > pitka
tauko > toistuu

Nayttoalijarjestelman vika

Nayttoalijarjestelman
kokoonpanotoiminto on
kaynnissa, tai
nayttoalijarjestelmassa on
vika.

Jos asiakas voi auttaa
vianmaéarityksessa, rajaa
ongelma poistamalla
kortit yksi kerrallaan, jotta
|6ydat virheen
aiheuttavan kortin.

Jos havaitsit, ettd
kortissa on vika, vaihda
kortti.

Jos korteissa ei ollut
vikaa, vaihda emolevy.

S6

STO

3 vélahdystéa > lyhyt
tauko >

& valahdysta > pitka
tauko > toistuu

Muistia ei havaittu

Jos asiakas voi auttaa
vianmaérityksessa, rajaa
ongelma poistamalla
muistimoduulit yksi
kerrallaan, jotta I6ydat
virheen aiheuttavan
moduulin, ja vaihtamalla
tilalle varmasti toimivan
muistimoduulin virheen
vahvistamiseksi.

Jos havaitsit, etta
muistissa on vika, vaihda
muisti.

Jos muistissa ei ollut
vikaa, vaihda emolevy.
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Tila

Tilan nimi

Vilkkuva keltainen
kuvio

Ongelman kuvaus

Ehdotettu ongelman
ratkaisu

S7

usB

3 valahdysta > lyhyt
tauko >

4 valahdysta > pitka
tauko > toistuu

Tallennuksen
alijarjestelman virhe

Tallennuslaitteen
kokoonpanotoiminto
saattaa olla kdynnissa tai
tallennusalijarjestelmasséa
on vika.

Jos asiakas voi avustaa
vianmaarityksessa, yrita
selvittdd ongelmaa
poistamalla emolevyn
tallennuslaitteet yksi
kerrallaan sen
maarittamiseksi, mika
niista on viallinen.

Jos havaitsit, etta
tallennuslaitteessa on
vika, vaihda tallennuslaite.

Jos havaitsit, etta
tallennuslaitteessa on
vika, vaihda tallennuslaite.

S8

MEM

3 valahdysta > lyhyt
tauko >

5 valahdysta > pitka
tauko > toistuu

Muistin kokoonpano- tai
yhteensopivuusvirhe

Muistin alijarjestelman
maaritys on kaynnissa.
Muistimoduuleja ei
[Bytynyt.

Jos asiakas voi avustaa
vianmaarityksessa, yrita
selvittdd ongelmaa
poistamalla muisti yksi
kerrallaan emolevylta sen
maarittdmiseksi, mika
niista on viallinen. Voit
myds varmistaa sopivan
yhdistelman tarkistamalla
kokoonpanon.

Jos havaitsit, ettéd osassa
on vika, vaihda osa.

Jos osissa ei ollut vikaa,
vaihda emolevy.

S9

MBF

3 valahdysta > lyhyt
tauko >

6 vélahdysta > pitka
tauko > toistuu

Emolevyn vika

Havaittiin vakava
emolevyn vika.

Jos asiakas voi avustaa
vianmaarityksessa, yrita
selvittédéd ongelmaa
poistamalla emolevyn
komponentit yksi
kerrallaan sen
maarittamiseksi, mika
niista on viallinen.

Jos |6ydéat osan, joka
aiheuttaa virheen, vaihda
osa.

Jos osissa ei ollut vikaa,
vaihda emolevy.
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Tila Tilan nimi Vilkkuva keltainen Ongelman kuvaus Ehdotettu ongelman

kuvio ratkaisu
S10 MEM 3 valahdysta > lyhyt Mahdollinen muistivika Muistin alijarjestelman
tauko > maaritys on kaynnissa.

Muistimoduulit on
havaittu, mutta ne
nayttavat olevan
yhteensopimattomia tai
niiden kokoonpano on
viallinen.

7 valahdysta > pitka
tauko > toistuu

Jos asiakas voi avustaa
vianmaarityksessa, yrita
selvittdd ongelmaa
poistamalla muisti yksi
kerrallaan emolevylta sen
maarittamiseksi, mika
niista on viallinen.

Jos havaitsit, etté
muistissa on vika, vaihda
muisti.

Muussa tapauksessa
vaihda emolevy.

VAARA: Virran merkkivalo ainoastaan ilmaisee POST-testin edistymista. Ndma merkkivalot eivat viittaa ongelmaan,
jonka vuoksi POST-testi on pysdhtynyt

A

Enhanced Pre-Boot System Assessment — ePSA-
diagnoosi

ePSA-diagnoosi (jota kutsutaan myds jarjestelman diagnostiikaksi) tarkistaa koko laitteistosi. ePSA sisaltyy BIOSiin ja se kdynnistetaan
BIOSista. Kiintea jarjestelman diagnoosi tarjoaa vaihtoehtoja tietyille laitteille ja laiteryhmille, joilla voidaan

suorittaa testit automaattisesti tai interaktiivisesti

toistaa testit

esittaa tai tallentaa testin tulokset

kéyda testeja lapi ja valita ylimaaraisia testiasetuksia, jotta viallisista laitteista saataisiin liséa tietoa
esittéa tilailmoituksia, jotka kertovat, onnistuivatko testit

esittda virheilmoituksia, joissa kerrotaan testauksen aikana havaituista ongelmista

Voit avata ePSA-diagnoosin painamalla F12-néppainta jarjestelman kaynnistyksen aikana. Valitse sitten kerran suoritettavasta
kaynnistysvalikosta ePSA or Diagnostics -vaihtoehto.

: Kédyta jarjestelman diagnostiikkaa vain oman tietokoneesi testaamiseen. Taman ohjelman kadyttaminen
muiden tietokoneiden yhteydessa voi aiheuttaa virheellisiad tuloksia tai virheilmoituksia.

HUOMAUTUS: Osa tiettyjen laitteiden testeista edellyttada toimia kayttajalta. Varmista aina, etta olet tietokonepaatteen
luona, kun diagnostiikkatesteja tehdaan.

®
®

HUOMAUTUS: Tavalliset ePSA-testit kestavat noin 5-10 minuuttia. Laajennetut testit voivat kuitenkin kestaa noin
kolme ja puoli tuntia, jos jarjestelmassa on vain 8 Gt RAM-muistia.
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Avun saaminen

Aiheet:

Dellin yhteystiedot

Dellin yhteystiedot

®

Dell

tuoteluettelossa olevia yhteystietoja.

tarjoaa monia online- ja puhelinpohjaisia tuki- ja palveluvaihtoehtoja. Niiden saatavuus vaihtelee maa- ja tuotekohtaisesti, ja jotkut

palvelut eivat valttdmatta ole saatavilla alueellasi. Dellin myynnin, teknisen tuen ja asiakaspalvelun yhteystiedot:

1.

2.
3.
4

80

Siirry osoitteeseen Dell.com/support.

Valitse tukiluokka.

Tarkista maa tai alue sivun alareunan avattavasta Choose A Country/Region (Valitse maa/alue) -luettelosta
Valitse tarpeitasi vastaava palvelu- tai tukilinkki.

Avun saaminen

HUOMAUTUS: Jos kaytossasi ei ole Internet-yhteytta, kdyta ostolaskussa, lahetysluettelossa, laskussa tai Dellin
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